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Notes, Cautions, and Warnings

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your computer.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage,
personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.; Citrix and XenServer are trademarks
of Citrix Systems, Inc. and/or more of its subsidiaries, and may be registered in the United States
Patent and Trademark Office and in other countries. /nte/ and Xeon are registered trademarks of Intel
Corporation in the U.S. and other countries; Microsoft, Hyper-V, Windows, and Windows Server are
either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries. Red Hat and Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States
and other countries; SUSE is a registered trademark of Novell, Inc., in the United States and other
countries. VMware is a registered trademark of VMware, Inc. in the United States and/or other
jurisdictions.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Q NOTE: If you are using the optional rack configuration, assemble the rails
and install the system in the rack following the safety instructions and the rack
installation instructions provided with your system.

Stabilizing the Tower System

A WARNING: The tower system has four feet on its bottom panel that can be
extended outward to help properly stabilize the system. Failure to extend the
feet poses the risk of having the system tip over, possibly causing bodily injury
or damage to the system.

AN
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

o~

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cables

\u

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cord

\u

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration
and secure the cable to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet
or a separate power source such as an uninterruptible power supply (UPS)
or a power distribution unit (PDU).

Turning on the System

O

U

N

Press the power button on the system. The power indicators should light.
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Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system
documentation that ships with your system. To install an operating system
for the first time, see the installation and conflguratlon documentation for
your operating system. Be sure the operating system is installed before
installing hardware or software not purchased with the system.

o Citrix® XenServer 5.0 with hotfix 1 or later
e Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper—Vm

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, and Enterprise
(32-bit x86) Gold editions

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise,
and Datacenter (x64) Gold editions

e Microsoft Window Small Business Server 2008, Standard and Premium
(x64) editions.

*  Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard, and Enterprise
(32-bit x86) editions with SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 Standard and Enterprise (x64) editions
with SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard and Enterprise (32-bit x86)
editions with SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise, and Datacenter
(x64) editions with SP2

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard and Premium
editions with SP2

¢ Red Hat® Enterprise Linux® ES and AS 4.7 (x86)

* Red Hat Enterprise Linux ES and AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available)
*  VMware ESXi Version 4.0 and 3.5, Update 4 (when available)

Q NOTE: For the latest information on supported operating systems,
see www.dell.com.
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Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with
your system. Warranty information may be included within this document
or as a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes
how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system features
and describes how to troubleshoot the system and install or replace system
components. This document is available online at support.dell.com.

*  Any media that ships with your system that provides documentation
and tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software, system
updates, and system components that you purchased with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com and read the updates
first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not
perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell " offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.
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Technical Specifications

Processor

Processor type One or two quad- or dual-core Intel® Xeon®
processors

Expansion Bus

Bus type PCI Express Generation 2

Expansion slots: Two full-height, full-length x8 link

(slots 2 and 3)

Three full-height, half-length x4 link
(slots 1,4 and 5)

NOTE: All slots support up to 25W, but

a maximum of two 25W cards and three
15W cards may be installed at any time,
regardless of the slots they are installed in.

Memory

Architecture 800, 1066, or 1333 MHz DDR3 registered
or unbuffered Error Correcting Code (ECC)
DIMMs. Support for Advanced ECC or
Memory Optimized operation.

Memory module sockets Twelve 240-pin

Memory module capacities 1 GB and 2 GB UDIMMs; and 2 GB, 4 GB,
or § GB RDIMMs
(single, dual, or quad-rank, dependent
on capacity)

Minimum RAM 1 GB with a single processor (1 DIMM
per processor)

Maximum RAM 96 GB (with quad-rank 8§ GB RDIMMs)

or 24 GB (with 2 GB UDIMMs)
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Drives

Hard drives

Up to eight 2.5-inch internal, hot-swappable
SAS or SATA hard drives with backplane
support

or

Up to eight 3.5-inch internal, hot-swappable
SAS or SATA hard drives with backplane
support

Diskette drive

Optional external USB 1.44 MB drive

Optical drive

One or two optional internal SATA DVD,
or DVD+RW drive
Optional external USB DVD

NOTE: DVD devices are data only

NOTE: If a half-height tape drive is installed, you can install one internal optical drive.
If a full-height tape drive is installed, no optical drives can be installed.

Tape drive One optional half-height (for use in one
optical drive bay) SAS, SATA or SCSI
with optional SCSI controller card
One optional full-height (for use in both
optical drive bays) SAS or SCSI with optional
SCSI controller card.
Flash drive Optional internal USB
Optional internal Secure Digital (SD)
memory card
Optional external SD memory card
Connectors
Back
NIC Two RJ-45 for integrated 10/100/1000 Mbps
Ethernet
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Six 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
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Connectors (continued)

Optional external VFlash card

One optional flash memory card slot

with iDRAC6 Enterprise
Front
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant

Internal secure digital (SD)
module

One optional flash memory card slot
on internal SD module

Video

Video type

Integrated Matrox G200

Video memory

8 MB shared

Power

AC Power Supply (per power supply)

Wattage 870 Watt (High Output)
570 Watt (Energy Smart)
Voltage 90-264 VAC, autoranging, 47-63 Hz

Heat dissipation 2968.6 BTU/hr maximum (High Output)

1944.9 BTU/hr maximum (Energy Smart)

Under typical line conditions and over the
entire system ambient operating range, the
inrush current may reach 55 A per power
supply for 10 ms or less.

Maximum inrush current

Batteries

System battery CR 2032 3.0 V lithium coin cell

RAID battery (optional) 3.7 V lithium ion battery pack
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Physical

Rack
Height 21.77 cm (8.57 in)
Width 48.25 cm (19.00 in)
(includes left and right rack latches)
Depth 62.10 cm (24.45 in)

(includes power supply with bezel)

Weight (maximum configuration)

35 kg (77 Ib)

Weight (empty)

20.2 kg (44.53 1b)

Tower

Height (with fect)

44.10 cm (17.40 in)

Width (with feet)

27.40 cm (10.80 in)

Depth

62.10 cm (24.45 in)
(includes power supply with bezel)

Weight (maximum configuration)

35 kg (77 Ib)

Weight (empty)

20.55 kg (4530 1b)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour
NOTE: For altitudes above 2950 feet, the
maximum operating temperature is derated
1°F/550 ft.
Storage -40° to 65°C (-40° to 149°F) with a maximum

temperature gradation of 20°C per hour

Relative humidity

Operating

20% to 80% (non-condensing) with
a maximum humidity gradation of

10% per hour
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Environmental (continued)

Storage

Maximum vibration

5% to 95% (non-condensing) with a maximum
humidity gradation of 10% per hour

Operating 0.26 Gms from 5-350 Hz for 5 minutes
in operational orientations
Storage 1.54 Gms from 10-250 Hz for 10 minutes

in all orientations

Maximum shock

Operating

Half sine shock in all operational orientations
of 31 G plus or minus 5% with a pulse
duration of 2.6 ms plus or minus 10%

Storage

Half sine shock on all six sides of 71 G plus or
minus 5% with a pulse duration of 2 ms plus
or minus 10%

Square wave shock on all six sides of 27 G
with a velocity change at 235 in/sec or greater

Altitude

Operating

16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the
maximum operating temperature is derated
1°F/550 ft.

Storage

~16 t0 10,600 m (=50 to 35,000 ft)
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Poznamky, upozornéni a varovani

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje dulezité informace, které pomahaji
lepSimu vyuziti pocitace.

A VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez piedchoziho upozornéni.
© 2008 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je ptisné zakazana.

Dell, logo DELL a PowerEdge jsou ochranné znamky spole¢nosti Dell Inc. Citrix a XenServer jsou
ochranné znamky spole¢nosti Citrix Systems, Inc. a/nebo jedné nebo vice jejich pobocek a mohou
byt registrovany tfadem pro patenty a ochranné znamky v USA a dalSich zemich. Intel a Xeon jsou
registrované ochranné znamky spole¢nosti Intel Corporation v USA a dalSich zemich. Microsoft,
Hyper-V, Windows a Windows Server jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a v dalSich zemich. Red Hat a Enterprise Linux jsou
registrované ochranné znamky spole¢nosti Red Hat, Inc. v USA a dal$ich zemich. SUSE je registrovana
ochranné znamka spole¢nosti Novell, Inc. v USA a dal$ich zemich. VMware je registrovana ochranna
znamka spole¢nosti VMware, Inc. v USA a dal$ich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dal§i ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na
spolec¢nosti vlastnici tyto znamky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spole¢nost Dell Inc. nema
vlastnické zajmy vici ochrannym znamkam a obchodnim nazvim jinym nez svym vlastnim.

Model E03S

Prosinec 2008 €. dilu YX418 Rev. A02



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pfed provedenim nasledujiciho postupu si prostuduijte
bezpecnostni pokyny dodané se systémem.

E4 POZNAMKA: Pokud pouzivate volitelnou stojanovou konfiguraci,
sestavte kolejnicky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpecnostnich
pokynu a pokyn( k instalaci do stojanu dodanych se systémem.

Stabilizace systému v provedeni tower

A VAROVAN:I: Systém v provedeni tower ma na spodnim panelu ctyfi
nohy, jejichz vysunutim lIze zajistit spravnou stabilizaci systému.
Jestlize stabilizacni nohy nevysunete, hrozi nebezpeci prevraceni
systému a nasledného zranéni osob nebo poskozeni systému.

AN
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte klavesnici, mys$ a monitor (volitelné).

o~

Konektory na zadni strané systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel se ma
pfipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu monitoru
byly dobre dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojeni napajecich kabelt

\4

Ptipojte napajeci kabely k systému, a pokud pouzivate monitor, pfipojte napajeci
kabel také k monitoru.
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Zajisténi napajeciho kabelu

N

Ohnéte napajeci kabel do smycky, jak je znazornéno na obrazku, a piipevnéte jej
dodanou paskou k drzaku.

Poté zasuiite druhy konec napéjecich kabeld do uzemnéné elektrické zasuvky nebo
je pripojte k samostatnému zdroji napajeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného
napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému

%§|

Stisknéte tlacitko napajeni na systému. Indikatory napajeni by se mély rozsvitit.
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Dokonéeni nastaveni operaéniho systému

Pokud jste zakoupili piedinstalovany operac¢ni systém, prostudujte dokumentaci
k opera¢nimu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést prvni instalaci
operaéniho systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci
operacniho systému. Nez zacnete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl
zakoupen spoleéné se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan operacni systém.

18

Citrix® XenServer " 5.0 s hotfix 1 nebo nove;jsi
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V'

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard a Enterprise (32-bit x86),
verze Gold

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise a Datacenter
(x64), verze Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, verze Standard a Premium
(x64)

Microsoft Windows Server 2003, verze Web, Standard a Enterprise
(32bitové x86) s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2003, verze Standard a Enterprise (x64) s
aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2, verze Standard a Enterprise
(32bitové x86) s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2, verze Standard, Enterprise a Datacenter
(x64) s aktualizaci SP2

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, verze Standard
a Premium s aktualizaci SP2

Red Hat® Enterprise Linux® ES a AS 4.7 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES a AS 4.7 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

VMware® ESX verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (je-li k dispozici)
VMware ESXi verze 4.0 a 3.5, aktualizace 4 (je-li k dispozici)

systémech ziskate na adrese www.dell.com.
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Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpe&nosti a predpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce je soucasti
tohoto dokumentu nebo je pfilozena samostatné.

*  Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  PFirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a popisuje
feSeni problémtl se systémem a instalaci nebo vyménu komponent. Tento
dokument je k dispozici online na webu support.dell.com.

* Meédia dodana se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro konfiguraci
a spravu systému. Mohou byt dodana naptiklad média tykajici se operacniho
systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a komponent
zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a proctéte aktualizace
uvedené na adrese support.dell.com, protoZe tyto aktualizace
¢asto nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.

Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupti popsanych v této pfirucce nebo nepracuje-li
systém podle o¢ekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru. Spole¢nost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni Skoleni a certifikaci. Dalsi
informace naleznete na webovych strankach www.dell.com/training. Tato sluzba
nemusi byt nabizena ve vSech regionech.
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Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru

Jeden nebo dva ¢tytjadrové nebo dvoujadrové
procesory Intel™ Xeon

RozSifovaci sbérnice

Typ sbérnice

PCI Express 2. generace

Rozsifovaci sloty:

Dva sloty x8 s plnou vyskou a délkou
(sloty 2 a 3)

Tti sloty x4 s plnou vyskou a polovi¢ni délkou
(sloty 1,4 a5)

POZNAMKA: Viechny sloty podporuiji
vykon az 25 W, ale sou¢asné& mohou byt
nainstalovany nejvySe dvé 25 wattové
karty a tfi15 wattové karty (bez ohledu na
to, ve kterych slotech jsou nainstalovany).

Pamét’

Architektura

Pamét’ové moduly DIMM s taktovaci frekvenci
800, 1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3,
registrované nebo bez vyrovnavaci paméti,

s ochranou ECC; podpora technologie Advanced
ECC a optimalizace vyuZiti paméti

Sloty pro pamét’ové moduly

Dvanact 240kolikovych

Kapacity pamét’ovych modult

Moduly UDIMM 1 GB a 2 GB, moduly
RDIMM 2 GB, 4 GB nebo 8 GB
(jednoduché, dudlni nebo kvadralni —

v zavislosti na kapacit¢)

Minimum paméti RAM 1 GB s jednim procesorem
(1 modul DIMM pro jeden procesor)
Maximum paméti RAM 96 GB (s kvadralnimi moduly RDIMM 8 GB)
nebo 24 GB (s moduly UDIMM 2 GB)
20 | Zaciname se systémem



Jednotky

Pevné disky

Az osm 2,5palcovych internich pevnych diskt
SAS nebo SATA piesunovatelnych za provozu
s podporou desky zadni plochy

nebo

AZ osm 3,5palcovych internich pevnych diskd
SAS nebo SATA piesunovatelnych za provozu
s podporou desky zadni plochy

Disketova jednotka

Volitelna externi jednotka USB 1,44 MB

Opticka jednotka

Jedna nebo dvé volitelné interni jednotky SATA
DVD nebo DVD+RW

Volitelna externi jednotka USB DVD
POZNAMKA: Zafizeni DVD jsou uréena
pouze pro data.

POZNAMKA: Je-li nainstalovana paskova jednotka s poloviéni vygkou,
Ize nainstalovat jednu interni optickou jednotku. Je-li nainstalovana paskova
jednotka s plnou vyskou, nelze nainstalovat Zzadnou interni optickou jednotku.

Paskova jednotka

Jedna volitelna s polovi¢ni vyskou (pro pouziti
v jedné pozici pro optické jednotky), typ SAS,
SATA nebo SCSI s volitelnou kartou fadice
SCSI

Jedna volitelna s plnou vyskou (pro pouziti ve
dvou pozicich pro optické jednotky), typ SAS
nebo SCSI s volitelnou kartou fadic¢e SCSI

Disk flash

Volitelny interni USB

Volitelna interni pamét’ova karta SD
(Secure Digital)

Volitelna externi pamét’ova karta SD
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Konektory

Vzadu
Sit’ové Dva konektory RJ-45 pro integrovanou sit’ovou
kartu Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Sest 4kolikovych, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA

Volitelna externi karta VFlash

Jeden slot pro volitelnou pamét’ovou kartu flash
s ovlada¢em iDRAC6 Enterprise

Vpiedu

USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Interni

USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0

Interni modul SD (Secure Digital)

Jeden slot pro volitelnou pamét’ovou kartu flash
na internim modulu SD

Video

Typ grafiky Integrovana Matrox G200
Graficka pamét’ 8 MB (sdilend)
Napajeni

Stridavy proud (na jeden napajeci zdroj)

Vykon 870 W (vysoky vykon)
570 W (Energy Smart)

Napéti 90-264 V stf., automatické ptepinani rozsahu,
47-63 Hz

Odvod tepla Maximalné 2968,6 BTU/hod. (vysoky vykon)

Maximalné 1944,9 BTU/hod. (Energy Smart)

Maximalni narazovy proud

V typickych podminkach napajeni a v celém
provoznim rozsahu systému miZe narazovy
proud dosahnout 55 A na jeden napajeci zdroj
po dobu 10 ms nebo méné¢.
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Napajeni (pokracovani)

Baterie
Systémova baterie Lithium-iontova knoflikova baterie
CR20323,0V
Baterie RAID (volitelna) Lithium-iontova baterie 3,7 V
Rozméry
Stojanové provedeni
Vyska 21,77 cm
Sitka 48,25 cm
(vCetné levé a pravé zapadky kolejnicek)
Hloubka 62,10 cm (v¢etné napajeciho
zdroje a Celniho krytu)

Hmotnost (maximalni konfigurace) 35 kg

Hmotnost (prazdné) 20,2 kg

Provedeni tower

Vyska (v€etné stabilizacnich nozek) 44,10 cm

Sitka (v&etns stabilizatnich nozek) 27,40 cm

Hloubka 62,10 cm (v¢etné napajeciho
zdroje a ¢elniho krytu)
Hmotnost (maximalni konfigurace) 35 kg
Hmotnost (prazdné) 20,55 kg
Prostredi

POZNAMKA: Dalsi informace o mé&fenych udajich prostfedi najdete
pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese
www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni 10 az 35 °C s maximalnim nardstem teploty
0 10 °C za hodinu
POZNAMKA: V nadmoiskych vyskach
nad 900 metrd je maximalni provozni
teplota snizena o 1 °C na kazdych
300 metrd.
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Prostredi (pokracovani)

Skladovaci

-40 az 65 °C s maximalnim nartstem teploty o
20 °C za hodinu

Relativni vlhkost
Provozni 20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
nardstem vlhkosti 0 10 % za hodinu
Skladovaci 5 az 95 % (bez kondenzace) s maximalnim
nartstem vlhkosti o 10 % za hodinu
Maximalni vibrace
Provozni 0,26 g pti 5-350 Hz po dobu 5 minut v
provoznich orientacich
Skladovaci 1,54 g pti 10-250 Hz po dobu 10 minut ve vSech

orientacich

Maximalni raz

Provozni Pulsinusovy raz ve vSech provoznich orientacich
osile 31 G +/- 5 % s délkou impulsu 2,6 ms
+/-10 %

Skladovaci Pulsinusovy raz na vsech Sesti stranach o sile

71 G +/- 5 % s délkou impulsu 2 ms +/- 10 %

Raz s obdélnikovym pribéhem viny na vsech
Sesti stranach o sile 27 G se zménou rychlosti
5,969 m/s nebo vyssi

Nadmoi'ska vyska

Provozni

-16 az3 048 m

POZNAMKA: V nadmofskych vyskach
nad 900 metrd je maximalni provozni
teplota snizena o 1 °C na kazdych

300 metrd.

Skladovaci

-16 az 10 600 m
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Remarques, précautions et avertissements

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

/\ AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d’endom-
magement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes a2 modification sans préavis.
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Lareproduction de ces documents de quelque maniere que ce soit sans I'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Dell, le logo DELL et PowerEdge sont des marques de Dell Inc. ; Citrix et XenServer sont des marques
de Citrix Systems, Inc. et/ou de ses filiales, et peuvent étre déposées aupres du Patent and Trademark
Office aux Etats-Unis et d'organismes similaires dans d'autres pays. Intel et Xeon sont des marques
déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; Microsoft, Hyper-V, Windows et
Windows Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays. Red Hat et Enterprise Linux sont des marques déposées de Red Hat, Inc.
aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; SUSE est une marque déposée de Novell, Inc. aux Etats-Unis
etdans d'autres pays. VMware estune marque déposée de VMware, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres
juridictions.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire

référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie
tout intérét propriétaire vis-a-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.
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Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : Avant de commencer, consultez les consignes de sécurité
fournies avec le systéme.

Q REMARQUE : Si vous utilisez la configuration en option, assemblez les rails
etinstallez le systéme dans le rack en suivant les consignes de sécurité et
les instructions d'installation en rack fournies avec le systéme.

Stabilisation d'un systéeme en tour

A AVERTISSEMENT : Le systéme en tour est doté de quatre stabilisateurs qui
pivotent vers I'extérieur pour assurer une bonne stabilité. Si vous ne déployez pas
ces stabilisateurs, le systéme risque de basculer, ce qui pourrait 'endommager
ou occasionner des blessures corporelles.

AN
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Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

s

}

i

7 24 ‘
(e

Connectez le clavier et la souris, ainsi que le moniteur (si nécessaire).

=7

Utilisez les icones des connecteurs situés a I'arriere du systéme pour savoir ot
insérer chaque cible. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur
du cible du moniteur, s'il en est équipé.

Connexion des cordons d'alimentation

\u

Connectez le(s) cable(s) d'alimentation au systeme et, si vous utilisez
un moniteur, connectez son cible d'alimentation au moniteur.
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Fixation du cordon d'alimentation

\u

Repliez les cables et faites-le passer dans le clip comme la figure le montre,
puis fixez-le a l'aide de la sangle fournie.

Branchez ensuite 'autre extrémité des cordons d'alimentation sur une prise
de courant mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).

Mise sous tension du systeme

%§|

Appuyez sur le bouton de mise sous tension du systeme. Les voyants
d'alimentation doivent s'allumer.
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Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Si vous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout d'abord
la documentation associée, fournie avec l'ordinateur. Pour une premiere instal-

lation du systéme d'exploitation, consultez la documentation concernant l'instal-

lation et la configuration du systeme d'exploitation. Veillez & installer le systeme
d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel acheté séparément.

30

Citrix® XenServer 5.0, correctif 1 ou version ultérieure
Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV"

Microsoft Windows Server 2008 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008, éditions Web, Standard, Enterprise
et DataCenter (x64) Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2008, éditions Standard
et Premium (x64)

Microsoft Windows Server 2003 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) avec SP2

Microsoft Windows Server 2003, éditions Standard et Enterprise (x64)
avec SP2

Microsoft Windows Server 2003 éditions Web, Standard et Enterprise
(32 bits x86) Gold

Microsoft Windows Server 2003, éditions Standard, Enterprise et
DataCenter (x64) Gold

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, éditions Standard
et Premium avec SP2

Red Hat® Enterprise Linux® ES et AS 4.7 (x86)
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* Red Hat Enterprise Linux ES et AS 4.7 (x86_64)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

» SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

*  VMware® ESX Versions 4.0 et 3.5, Update 4 (si disponible)
*  VMware ESXi Versions 4.0 et 3.5, Update 4 (si disponible)

Q REMARQUE : Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.dell.com.

Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : Consultez les informations sur la sécurité et les réglemen-
tations fournies avec votre systéeme. Les informations sur la garantie se trouvent
soit dans ce document, soit a part.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer
le systéme dans un rack.

* Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire) présente
les caractéristiques du systéme et contient des informations de dépannage
et des instructions d'installation ou de remplacement des composants.

I est disponible en ligne sur le site support.dell.com.

*  Tous les supports (CD, DVD) fournis avec le systéme contenant de la
documentation et des outils permettant de configurer et de gérer le
systeme, y compris les supports du systeme d'exploitation, du logiciel de
gestion du systeme, des mises a jour systeme et des composants systemes
que vous avez achetés avec le systeme.

Q REMARQUE : Vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur le site
support.dell.com et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent
les informations contenues dans les autres documents.
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Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le systeme
ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au document Hardware Owner's
Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ offre une formation exhaustive et
une certification sur le matériel. Pour plus d'informations, reportez-vous au site
www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.

Spécifications techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs a double ou
quadruple cocur Intel® Xeon®

Bus d'extension

Type de bus PCI Express x16 2eme génération

Logements d'extension : Deux logements pleine longueur, pleine
hauteur, une liaison x8 pleine longueur
(logements 2 et 3)

Trois logements pleine hauteur,
une liaison x4 mi-hauteur
(logements 1, 4 et 5)

REMARQUE : Tous les logements acceptent
jusqu'a 25 W, mais au maximum deux cartes
25 W et cartes 15 W peuvent étre installées
simultanément, quelque soit les logements
dans lesquels elles sont installées.

Mémoire

Architecture Barrettes de mémoire ECC (code de
correction d'erreur) DDR3 cadencées a 800,
1066 ou 1333 MIz inscrites ou sans tampon.
Prise en charge des opérations ECC avancées
ou de mémoire optimisée.
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Mémoire (suite)

Supports de modules de mémoire

Douze a 240 broches

Capacité des modules de mémoire

UDIMM 1 Go et 2 Go et RDIMM

2 Go, 4 Go ou 8 Go

(a4 une, deux ou quatre rangées de connexion,
sclon la capacité)

RAM minimale 1 Go avec un seul processeur
(1 DIMM par processeur)

RAM maximale 96 Go (avec des RDIMM de 8 Go a
quatre rangées de connexion) ou 24 Go
(avec des UDIMM de 2 Go)

Lecteurs

Disques durs Jusqu'a huit disques durs SAS ou SATA

internes de 2,5 pouces, échangeables & chaud
et pouvant étre pris en charge par le fond de
panier

ou

Jusqu'a huit disques durs SAS ou SATA
internes de 3,5 pouces, échangeables a chaud
et pouvant étre pris en charge par le fond de
panier

Lecteur de disquette

Un lecteur de disquette de 1,44 Mo USB

externe, en option

Lecteur optique

Un ou deux lecteurs de DVD ou DVD+RW
SATA internes, en option
Un lecteur de DVD USB externe, en option

REMARQUE : Les périphériques DVD sont
uniquement des périphériques de données.

REMARQUE : Si un lecteur de bande mi-hauteur est installé, vous ne pouvez installer
qu'un lecteur optique interne. Si un lecteur de bande pleine hauteur est installé,
vous ne pouvez pas installer de lecteur optique.
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Lecteurs (suite)

Lecteur de bande

Un lecteur mi-hauteur SAS, SATA ou SCSI,
en option (a utiliser dans la baie de lecteur
optique) avec une carte controleur SCSI,
en option

Un lecteur pleine hauteur SAS ou SCSI,
en option (a utiliser dans les deux baies de
lecteur optique) avec une carte controleur
SCSI, en option

Lecteur Flash

USB interne, en option

Carte mémoire Secure Digital (SD) interne,
en option

Carte mémoire SD externe, en option

Connecteurs

Arriere

Carte réseau

Deux prises RJ-45 pour les connexions
Ethernet 10/100/1000 Mbps intégrées

Série Connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550

USB Six connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0

Vidéo VGA a 15 broches

Carte VFlash externe,
en option

Un emplacement de carte mémoire Flash
1IDRACG6 Enterprise, en option

Avant
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0
Interne
USB Un connecteur a 4 broches, compatible

USB 2.0

Mode Secure Digital (SD)

interne
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Vidéo

Type de vidéo Matrox G200 intégré

Mémoire vidéo Partagée de 8 Mo

Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance 870 W (haute capacité)
570 W (mode Energy Smart)

Tension 90-264 VAC, avec sélection automatique
de la tension, 47-63 Hz

Dissipation thermique Maximum de 2968,6 BT'U/h (haute capacité)
Maximum de 1944,9 BTU/h (mode Energy
Smart)

Appel de courant maximal Dans des conditions de ligne typiques et dans

toute la gamme ambiante de fonctionnement
du systeme, l'appel de courant peut atteindre
55 A par bloc d'alimentation pendant

un maximum de 10 ms.

Piles
Batteric du systeme Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V)
Pile RAID (en option) Pack 3,7 V au lithium-ion
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Caractéristiques physiques

Rack

Hauteur 21,77 cm (8,57 pouces)
Largeur 48,25 cm (19,00 pouces)

(loquets de gauche et de droite inclus)
Profondeur 62,10 cm (24.45 pouces)

(bloc d'alimentation et cadre inclus)

Poids (configuration maximale)

35 kg (77 Ib)

Poids (a vide)

20,2 kg (44,53 livres)

Tour

Hauteur (pieds inclus)

44,10 cm (17,40 pouces)

Largeur (pieds inclus)

27,40 cm (10,80 pouces)

Profondeur

62,10 cm (24.45 pouces)
(bloc d'alimentation et cadre inclus)

Poids (configuration maximale)

35 kg (77 Ib)

Poids (a vide)

20,55 kg (45,30 livres)

Environnement

r

REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation liées &
différentes configurations spécifiques, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

De 10°2 35 °C (de 50 °a 95 °F) avec un

gradient thermique maximal de 10 °C par heure

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures
a 900 metres (2950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de

0,55 °C (1°F) tous les 168 meétres (550 pieds).

Stockage

De -40° 4 65 °C (de -40 ° a 149 °F) avec
un gradient thermique maximal de 20 °C
par heure
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Environnement (suite)

Humidité relative

En fonctionnement

De 20 % a 80 % (sans condensation) avec
un gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure

Stockage

De 5 % 295 % (sans condensation) avec un
gradient d'humidité maximal de 10 % par heure

Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement

0,26 Gms avec un balayage de 5 a 350 Hz
pendant 5 minutes (en position de
fonctionnement)

Stockage

1,54 G de 10 a 250 Hz pendant 10 mn
(toutes positions)

Choc maximal

En fonctionnement

Une impulsion de choc demi-sinusoidal
de 31 G a plus ou moins 5 % pendant un
maximum de 2,6 ms a plus ou moins 10 %
(toutes positions de fonctionnement)

Stockage

Une impulsion de choc demi-sinusoidal sur les
six cOtés de 71 G a plus ou moins 5 % pendant
un maximum de 2 ms a plus ou moins 10 %

Choc d'ondes carrées sur les six cotés de 27 G
avee un changement de vitesse supéricur ou

égal a 6 ms (235 pouces/s)

Altitude

En fonctionnement

De-16 a3 048 m (de -50 a 10000 pieds)

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures
a 900 metres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1 °F) tous les 168 metres (550 pieds).

Stockage

De -16 4 10 600 m (de -50 a 35 000 pieds)
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise
und Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen
aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen kénnen.

A WARNUNG: Eine WARNUNG weist Sie auf eine potenziell gefahrliche Situation
hin, die zu Sachschéaden, Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

Dell, das DELL Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.; Citrix und XenServer sind Marken
von Citrix Systems, Inc. und/oder mehrerer ihrer Tochtergesellschaften, und kénnen beim United
States Patent and Trademark Office und in anderen Landern eingetragen sein. /ntel/ und Xeon sind
eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Léandern; Microsoft, Hyper-V,
Windows, und Windows Server sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Léndern. Red Hat und Enterprise Linux sind eingetragene
Marken von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Léndern; SUSE ist eine eingetragene Marke von
Novell, Inc. in den USA und anderen Landern. VMware ist eine eingetragene Marke von VMware,
Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsnamen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und
Handelsnamen mit Ausnahme der eigenen.

Modell E03S
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Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor der Ausfiihrung der folgenden Schritte die
Sicherheitshinweise fiir das System.

Q ANMERKUNG: Wenn Sie die optionale Rackkonfiguration verwenden, lesen Sie
vor der Montage der Schienen und der Installation des Systems zunéchst die
Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen, die im Lieferumfang
lhres Systems enthalten sind.

Tower-System stabilisieren

A WARNUNG: An der Unterseite des Tower-Systems sind vier StandfiiBe
angebracht, die ausgezogen werden kénnen, um die Standposition des Systems zu
festigen. Wenn die StandfiiBe nicht ausgezogen werden, besteht die Gefahr, dass
das System umkippt und moglicherweise Verletzungen oder Schéden verursacht.

AN
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

o~

Schliefien Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschliisse auf der Rickseite des Systems sind mit Symbolen gekenn-
zeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken
Sie daran, gegebenentfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels
festzuziehen.

AnschlieBen der Netzstromkabel

\u

SchlieBen Sie das/die Netzkabel des Systems an das System an, und schliefen
Sie anschlieBend auch das Bildschirmstromkabel an den Bildschirm
(falls verwendet) an.
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Sichern des Netzstromkabels

N

Bilden Sie mit dem System-Netzstromkabel wie abgebildet eine Schlaufe,
und sichern Sie das Kabel es mit dem beigeftigten Riemen an der Klammer.

Verbinden Sie die anderen Enden der Netzstromkabel jeweils mit einer
geerdeten Steckdose oder einer separaten Stromquelle wie etwa einer unter-
brechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

NS

Driicken Sie den Einschaltknopf am System. Daraufhin sollten die Betriebs-
anzeigen aufleuchten.

Erste Schritte mit dem System | 43




AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem
System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das Betriebs-
system erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der Dokumentation
zur Installation und Konfiguration lhres Betriebssystems. Das Betriebssystem
muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System
erworbene Hardware oder Software installieren.

*  Citrix® XenServer 5.0 mit Hotfix 1 oder hoher
e Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard und Enterprise (32-Bit
x86) Gold Editions

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise
und Datacenter (x64) Gold

*  Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard und Premium

(x64) Editions

*  Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard und Enterprise
(32-Bit x86) Editions mit SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 Standard und Enterprise (x64) mit SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard und Enterprise
(32-Bit x86) Editions mit SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise und Datacenter
(x64) Editions mit SP2

¢ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard

und Premium mit SP2
¢ Red Hat® Enterprise Linux® ES und AS 4.7 (x86)
* Red Hat Enterprise Linux ES und AS 4.7 (x86_64)
* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)
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Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

VMware® ESX Versionen 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verfugbar)
VMware ESXi Versionen 4.0 und 3.5, Update 4 (sofern verftigbar)

E4 ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstiitzten Betriebssystemen

erhalten Sie unter www.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen
A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriehshestimmungen, die mit

lhrem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

In der zusammen mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Dokumentation
ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.

Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen tiber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Sie finden dieses Dokument
online unter support.dell.com.

Alle im Lieferumfang Ihres Systems enthaltenen Medien mit
Dokumentationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung
Ihres Systems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, System-
verwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System erworbene
Komponenten.

E4 ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com aktualisierte
Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere
Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.

Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nechmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Hand. Dell” bictet Ihnen umfangreiche IHardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstidnden
nicht an allen Standorten zur Verfigung.
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Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp

Fin oder zwei Intel® Xeon® Prozessoren

(Quad-Core oder Dual-Core)

Erweiterungsbus

Bustyp

PCI-Express Generation 2

Erweiterungssteckplitze:

Zwei x8-Steckplitze mit voller Bauhshe
und voller Baulidnge (Steckplatz 2 und 3)

Drei x4-Steckpliitze mit voller Bauhshe
und halber Baulinge (Steckplatz 1, 4 und 5)

ANMERKUNG: Alle Steckplétze unterstiitzen
25 W, es kdnnen jedoch jeweils htchstens zwei
25-W-Karten und drei 15-W-Karten installiert
sein, unabhéngig von den verwendeten
Steckplétzen.

Speicher

Architektur

Registrierte oder nicht gepufferte ECC
(Error Correcting Code) DDR3-DIMMs mit
800, 1066 oder 1333 MHz. Unterstiitzung fiir
Advanced ECC oder speicheroptimierten
Betrieb.

Speichermodulsockel

Zwolfmal 240-polig

Speichermodulkapazititen

1-GB- und 2-GB-UDIMMs; und 2-GB-,
4-GB- oder 8-GB-RDIMMs (Single-,
Dual- oder Quad-Rank, je nach Kapazitiit)

RAM (Minimum)

1 GB mit einem Einzelprozessor
(1 DIMM pro Prozessor)

RAM (Maximum)
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Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Bis zu acht interne hot-swap-fihige SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke (2,5 Zoll) mit
Unterstiitzung fiir Rickwandplatine

oder

Bis zu acht interne hot-swap-fihige SAS- oder
SATA-Festplattenlaufwerke (3,5 Zoll) mit
Unterstiitzung fiir Riickwandplatine

Diskettenlaufwerk

Optionales externes USB-Laufwerk
fiir 1,44-MB-Disketten

Optisches Laufwerk

Bis zu zwei optionale interne SATA-DVD-
oder DVD+RW-Laufwerke

Optionales externes USB-DVD-Laufwerk
ANMERKUNG: DVD-Gerite sind reine
Datenlaufwerke.

ANMERKUNG: Wenn ein Bandlaufwerk halber Bauhohe installiert ist, kénnen Sie
ein internes optisches Laufwerk einbauen. Wenn ein Bandlaufwerk voller Bauhhe
installiert ist, kdnnen Sie keine optischen Laufwerke einbauen.

Bandlaufwerk

Ein optionales Laufwerk halber Bauhohe
(SAS, SATA oder SCSI mit optionalem SCSI-
Controller) zum Einbau in einen Laufwerk-
schacht fiir ein optisches Laufwerk

Ein optionales Laufwerk voller Bauhshe (SAS
oder SCSI mit optionalem SCSI-Controller)
zum Einbau in einen Laufwerkschacht fiir
ein optisches Laufwerk

Flash-Laufwerk

Optionaler interner USB-Anschluss
Optionale interne Secure Digital (SD)-
Speicherkarte

Optionale externe SD-Speicherkarte
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Anschliisse

Riickseite
NIC Zwei RJ-45 10/100/1000-MBit/s-Ethernet-
Anschliisse
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB 6 X 4-polig, USB 2.0-kompatibel
Bildschirm VGA, 15-polig
Optionale externe Ein optionaler Flash-Speicherkarten-
VFlash-Karte steckplatz mit iDRACO Enterprise
Vorderseite
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Intern
USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform
Internes SD (Secure Digital)- Ein optionaler Flash-Speicherkartensteck-
Modul platz auf dem internem SD-Modul
Bildschirm
Grafiktyp Integriert, Matrox G200
Videospeicher § MB Shared Memory
Stromversorgung

AC-Netzstromversorgung (je Netzteil)

Leistung 870 Watt (hohe Ausgangsleistung)
570 Watt (Energy Smart)
Spannung 90-264 V Wechselstrom, autom.
Bereichseinstellung, 47-63 Hz
Wiirmeabgabe Maximal 2968,6 BTU/h (hohe Leistung)
Maximal 1944,9 BTU/h (Energy Smart)
Maximaler Einschaltstrom Unter typischen Leitungsbedingungen und

tiber den gesamten mgebungsbetriebsbereich
des Systems kann der Einschaltstrom pro
Netzteil (iiber einen Zeitraum von 10 ms
oder weniger) 55 A erreichen.
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Stromversorgung (fortgesetzt)

Batterien
Systembatterie CR 2032, 3.0-V-Lithium-lonen-Knopfzelle
RAID-Batterie (optional) 3,7-V-Lithium-Tonen-Batteric

Abmessungen und Gewicht

Rack
Hohe 21,77 cm
Breite 48,25 cm
(mit Rack-Befestigungselementen links
und rechts)
Tiefe 62,10 cm (mit Netzteil und Blende)
Gewicht (maximale Konfiguration) 35 kg
Gewicht (leer) 20,2 kg
Tower
Hohe (mit StandfiiBen) 44,10 cm
Breite (mit Standfiifien) 27,40 cm
Tiefe 62,10 cm (mit Netzteil und Blende)

Gewicht (maximale Konfiguration) 35 kg
Gewicht (leer) 20,55 kg

Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen fiir verschiedene
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Wihrend des Betriebs 10° bis 35 °C bei einem max.
Temperaturanstieg von 10 °C pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale
Betriebstemperatur um 1 °C/300 m.

Lagerung -40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) bei einem max.
Temperaturanstieg von 20 °C pro Stunde
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Relative Luftfeuchtigkeit

Wihrend des Betriebs 20% bis 80% (nicht-kondensierend) mit einem
Anstieg der Luftfeuchtigkeit von maximal
10 % pro Stunde

Lagerung 5% bis 95% (nicht-kondensierend) mit einem

Anstieg der Luftfeuchtigkeit von maximal
10 % pro Stunde

Zulissige Erschiitterung

Wihrend des Betriebs

0,26 Gms bei 5-350 Hz fiir 5 Minuten
in Betriebsrichtungen

Lagerung

1,54 Gms bei 10-250 Hz fiir 10 Minuten
in allen Richtungen

Zulissige Stofeinwirkung

Wiihrend des Betriebs

Halbsinusstol in alle Betricbsrichtungen
von 31 G plus oder minus 5 % mit einer
Impulsdauer von 2,6 ms oder minus 10 %.

Lagerung

Halbsinusstof} auf allen sechs Seiten von 71 G
plus oder minus 5 % mit einer Impulsdauer
von 2 ms oder minus 10 %.

Rechteckwellenstols auf allen sechs Seiten
von 27 G mit einer Geschwindigkeitsinderung
von mindestens 6 m/s.

Hohe iiber NN

Woihrend des Betriebs

-16 bis 3 048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebs-
temperatur um 1°C/300 m.

Lagerung

-16 bis 10 600 m
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2NMEIWOEIG, E1I00TTOINOEIS KAl TTPOCOXEG

Q ZHMEIQZH: H SHMEIQZH agopd onuavTIKEG TTANPOPOPIES TTOU 0AG
BonBouv va xpnoiyoTroigite KAAUTEPA TOV UTTOAOYICTH OOG.

/\ EIAOMOIHZH: H EIAOMOIHEH agopd mBavr UAki ZnuId,
owpaTikni BAdBN f Bdvaro.

OvTAnpo@opics Tov TEPIELOVTAL 6TO TUPOV EYYPAPO EVIEXETAL VA AALAEOVY YOPIg TPONYODPEY
e1domoinon.
© 2008 Dell Inc. Mg em@Oraln 6AOV TOV SIKOOPATOV.

AToyopelETaL 0VGTNPE 1) AVATOPAYOYT LE OTOLOVINTOTE TPOTO Y®PIG TN Ypoamrti| adeto tng Dell Inc.

H ovopaoia Dell, o hoyodtomo DELL ko 1 ovopacio PowerEdge givon epmopikd onjpato g Dell
Inc. Ot ovopocieg Citrix ko XenServer givan gpumopikd onjpota g Citrix Systems, Inc. 1/xon piog 1y
TEPLECOTEPOV BuyaTPIKGV TNG Kol popovv va katatefodv otnv Yrnpeoio Evpeotteyvidv kot
Epmopwav Enpdtov tov HITA. Ot ovopacicg Intel ko Xeon givor onpato kotatedévra tng Intel
Corporation otig Hvopéveg [ToMteieg kot oe dAleg ydpes. Orovopacisg Microsoft, Hyper-V, Windows,
Ko Windows Server givon gpumopikd ofjpote 1) onjpotae katotedévra g Microsoft Corporation otig
Hvopéveg ITolrteieg 1)/kon o€ dAdeg xdpec.. Orovopacicg Red Hat xan Enterprise Linux givol onjpoto
kotatefévta g Red Hat, Inc. otig Hvopéveg [ohteieg kon oe dhhes xdpec. H ovopacio SUSE eivan
onpa kotatedéy g Novell, Inc. otig Hvopéveg Ilolrteieg kot o dhkeg xdpec. H ovouasio VMware
givar onpa katotedév g VMware, Inc. otig Hvopéveg Iohteieg kon oe dAleg ydpec.

AMOL ELTOPIKE OTLLOTOL KOl EUTOPLKES OVOLLOGIEG UTOPEL VOl YPNGULOTOLOVVTOL GTO TOPOV EYYPAPO
avoQePOLEVO EITE GTOVG KOTOYOVG TMV CNUATOV KOL TMV OVOUOGLOV EITE GTO TPOIOVTO TOVG.
H Dell Inc. maparteitor and kdbe Sikoiopo o€ UTOPIKG CHHATO KoL EULTOPIKEG OVOLAGIEG TPITOV.

Mpértutro E03S
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EykatdoTaon Kol puduion TTapauéTPWY

A EIAOMOIHZH: Npotol ekTeAéTETE TNV TTOPAKATW S10SIKATIA,
ouluBouAeuBeite OTIG 03NYiEg AOPAAEING TTOU GUVOSEUOUV TO OCUCTAHA

oag.

Q ZHMEIQZH: Edv xpnoipoTrolgite TNV TTPOAIPETIKN SIANOPPWaOn ag pd@l,
OUVOPPOAOYAOTE TIG PAYEG KAl EYKATACTACTE TO OUCTNUA GE PAPI CUPPWVA
pE TIG 0dnyieg acpaAgiag Kal TIG odnyieg eykardoTaong o€ pd@i TTou
TTapéxXovTal Je To cUOTNUd 0OG.

Z1a0£POTTOINON TOU CUOTAMATOG UE TTUPYO

& EIAOMOIHZH: To cUoTtnpa pe ripyo d1adéTel TECoEPA TTOSI0 OTO
KATW MEPOG TOU, TA OTTOIA UTTOPOUV VO ETTEKTABOUV TTPOG TA £€W YIA VO
pBonénoouv oTn oTabeporroinon Tou cucTApaTog. H atroTuyia
ETTEKTAOTNG TWV TTOBIWV EVEXEI TOV KiVOUVO aVOTPOTTHG TOU
OUCTAPATOG, UE TTIBAVOTNTA VA TTPOKANBEI CWHATIKOG TPAUNATIONOG
A BAGRN oTo oUCTNUA.

AN
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MpoaipeTikd — LOvSeon TANKTpOAoyiou, TTOVTIKIOU Kol 006vng

2ovd£0TE TO TANKTPOAGYLO, TO TOVTIKL Kot TNV 080V (TPoapeTIKd).

<

O1 6Vpeg 670 MO PEPOG TOV CLGTHHATOG £XOVV EIKOVISLA TAL 0T LTLOSEIKVHOVV
70 KoA®I10 oV cLVIEETaL o€ KABe BOpa. [Tpénet va opilete Tig Bideg (edv vdpyovv)
o1 BVpa kakmdiov TG 00dvC.

20vdeon TwV KAAWdiwv Tpoodoaiag

\u

Yuvdéate to(Ta) KoAdd10(0) TPOPOdOGing TOL GLGTHUATOG 6TO GVGTNA KA, EAV
ypnoyLomnoteite 006vn, GuvoEaTe T0 KaA®S0 TPoPodociag Tng 000vng otV 006v.
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Z1afgpoTroinon Tou KaAwdiou Tpopodoaiag

\u

Képyte 10 KoA®S10 TPOPOd0GinG TOV GUGTALATOS GE LOPPT BPOYOL OTMG paiveTal
GTO GYNLLO. KOl GUVOEGTE TO KOADILO GTNV yKPAQPa YPTNCILOTOLDVTOS TOV TOPEYOUEVO
wévra.

TomoBetnoTe TV ALY dicpn) TV KaAmSiOV TPOPOd0Ging o8 YELWUEVO pELUATOdOTN 1
og Eeyoplot Ty NAEKTPIKOV PELUATOG, OTMS £VOL GOOTI LA ASIEAELTTIG TPOPOSOGIoG
(UPS) 1 o povéda dravoung pevpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou cuoTAHATOG

O

>R

N

IMatote To Kovpni Aertovpyiag 610 cOGTNO. O TPETEL VO avayovy ot eVOeiEelg
Aertovpyiag.
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OAoKARPWON TNG EYKATACTAONG

TOU AEITOUPYIKOU CUCTAHATOG

Edv éxete ayopdoel Eva TpogyKaTEGTNIUEVO AEITOVPYIKO GVGTNLLO, OVOTPEETE GTNV
TEKUNPI®OT TOV AEITOVPYIKOV GUGTHHOTOG TOL GUVOJEVEL TO GVGTNUA GoG. [a
VO EYKOTOGTOETE £VOL AEITOVPYIKO GCUGTNA VIO TPATH (OPA, ovaTpEETE GTNV
TeEKUNPlmoT YKATAGTOONG Kot SLUUOPPOGNG OV CPOPE GTO AELTOVPYIKO GOG

ovotnue. Befoiwbeite 61t T0 Aettovpyikd cOGTN O EIVOL EYKOTEGTUEVO TPOTOD
£YKOTAOTNOETE VAMKO 1) AOYIGHIKO oV dev €xete ayopdoet pali pe To GUGTN .

*  Citrix® XenServer " 5.0 pe hotfix 1 9 vedtepn ékdoon
*  Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V'"

*  Microsoft Windows Server 2008, exd6ceig Web, Standard kou Enterprise
(32 bit x86) Gold

*  Microsoft Windows Server 2008, ekd6ceig Web, Standard, Enterprise
kot Datacenter (x64) Gold

*  Microsoft Window Small Business Server 2008, ek0c¢eig Standard kot Premium
(x64).

*  Microsoft Windows Server 2003 exddceig Web, Standard kot Enterprise
(32 bit x86) pue SP2

*  Microsoft Windows Server 2003, ekd6ceig Standard kot Enterprise (x64) pue SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2, ekdoceic Standard kot Enterprise
(32 bit x86) pe SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2, ekd6ceig Standard, Enterprise ko
Datacenter (x64) pe SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, exd6ce1g Standard
kot Premium pe SP2

*  Red Hat® Enterprise Linux® ES ka1 AS 4.7 (x86)
* Red Hat Enterprise Linux ES kot AS 4.7 (x86_64)
* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)
* Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)
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*  SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)
»  VMware® ESX Version 4.0 ko1 3.5, Evmpépwon 4 (6tav o givor Swabéoyun)
*  VMware ESXi Version 4.0 kat 3.5, Evnuépmon 4 (6tav 6a eivar Swebéoin)

Q ZHMEIQZXH: Na 1i¢ o TTpdo@ateg TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TO
AEITOUPYIKA CUCTAUATA TTOU UTTOOTNPIovTal, ETTIOKEPTEITE TN dleUBuvon
www.dell.com.

AAAeg TTANpOPOpPIEG TTOU EVOEXETAI
VO XPEIOOTEITE

A EIAOMNOIHZH: Avatpére oTIG TTANPOPOPIEG TXETIKA JE TNV ACQAAEIN

KOl TOUG KOVOVIOUOUG TTOU £XOUV ATTOOTAAEI JE TO 0UOTNHUA COG.
O1 TAnpo@opieg yia TNV £yyunon evoéxeTal va ouptrepIAapfdavovrail
O€ auTO TO £yypa@o I WG EEXWPIOTO éyypago.

*  H texunpinon eykotdotaons o€ pagtl mov Guvodevet T AV £YKATAGTOONG GE
Pt TEPLYPAPEL TOV TPOTO EYKATAGTAGTG TOVG GVGTHLATOS GOG GE PAPL.

*  To Eyyeipioio katéyov vAikod Topéyel TANPOQOPIEG GYETIKA LE TOL
YOPUKTNPLIOTIKE TOV GUGTHLLOTOG KOL TEPLYPAPEL TNV AVTYLETMOTLCT TPOPANUAT®V
TOV GUGTNUOTOS GOG KOL TNV EYKATAGTOCT 1| TNV AVTIKATAGTAGT) CUGTOTIKMV
OTOLKEIV TOV GLGTALATOC. AVTO TO £yYPaPOo £ivol StBECILO GE NAEKTPOVIKN
popoen ot dievbvver support.dell.com.

*  Omol0dMmote HEGO GLVOIEVEL TO GOGTNUA GOG TOPEYEL TEKUNPIOGT Ko Epyoleio
SLLUOPPMOTG KoL SLOYELPLOTG TOV GLGTAATOC GOC, GUUTEPIANUPAVOUEVOV
ekeivov Tov apopovY 6TO AEITOVPYIKO GVGTNLLO, GTO AOYIGUIKO dloyeiptong
GUOTHLATOG, OTIG EVILEPMUEVES EKOOGELS GUGTILATOG KOl GTO GUGTOTIKG
GTOLEID TOV GLOTHLATOG OV AYOPAGUTE L€ TO GUGTNUA GOG.

Q ZHMEIQZH: EAéyxeTte TIAVTOTE VI EVNUEPWEVES EKDOTEIG
aTtnv ToTroBeoia support.dell.com kai va diofddeTe TTPpWTA TIG
EVNMUEPWHMEVEG EKDOTEIG ETTEIDN TTOAU OUXVA KABIOTOUV EETTEPATUEVES
TIG TTANPOPOpPIEC AAAWY £yypdaPwV.

ARQyn TEXVIKAG BonROelag

Edv dev kartavoeite pua dtadikacio avtod Tov 0d1yod 1 av 0 chotnua dgv Asttovpyel
LLE TOV aVOEVOUEVO TPOTO, avatpélte 6To Eyyeipidio kordyov vlixod. H Dell™ mapéyet
OAOKANPOUEVT EKTAIOELON Kol TIGTOMOIMGON VAIKOV. ol Tepioadtepeg TANPOPOpiES,
avatpétte ot devbuvon www.dell.com/training. H vanpecio avth evdéyetor va unv
TPOCPEPETOL GE OAES TIG TOMODETTES.
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Texvikég TTpodlaypa@ég

Etmre§epyaoTig

Tomog enekepyaot

"Evag 1 600 emefepynotég Intel® Xeon

®

TETPOTAOV 1 SITAOV TVPTVaL

Aiaulog erékTaong

TYmog Srdrov

PCI Express Generation 2

Ymoodoyés enékTaong:

AV0 TAPOVG VYOoLg, TANPOLE UHKOVG X8
(vmodoyég 2 ko 3)

Tpeig MApovg HYove, Heov pnkovg x4
(vmodoyés 1, 4 ko 5)

ZHMEIQXZH: OAec o1 utrodoxéc
utrooTnpidouv €wg 25W, aAAaG €wg kal dUo
KApTeG TV 25W Kal TpeIg KAPTES Twv 15W
MTTOPOUV va eyKaTaoTaB0UV TAUTOXPOVA,
aveEdpTnNTa aTTO TIG UTTOBOXEG OTIG OTTOIEG
ToTroBeTOUVTAN.

MvApn

ApYITEKTOVIKY

Mvrjpeg DIMM DDR3 kotoympiopéves
YOPIC TEPLOYN TPOSM®PIVIG amodnKeELONG
ot 800, 1066, 1 1333 MHz pe k@dikod
emdopHwong opdAipatog (ECC).
YroothpiEn tponyuévov ECC 7
Aertovpyiag Pektictomompuévng Lvnung.

Ymodoyég Lovadmv pviung

dmdexa pe 240 axideg

XopnTiKOTTEG HOVAS®OV
wnung

Movadeg pviung UDIMM 1 GB ko1 2 GB
kot RDIMM 2 GB, 4 GB, 1 8 GB

(amig, SITANG 1 TETPATANG GEPAG,
avAAOYOL LLE T YOPNTIKOTNTA)

EXdyiom pvnun RAM

1 GB pe évav ene€epyaot
(1 DIMM avd ene&epyaotny)

Méyiom) pviun RAM

96 GB (ue terpomin oeipd RDIMM 8 GB )
N 24 GB (ue UDIMM 2 GB)
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Movadeg

Movadeg oxAnpod dickov

"Eog kot okt e0mTEPIKEG LOVASEG GKANPOD
diokov SAS 11 SATA 2,5 wtowmv, hot-
swappable (dev amarteiton TEPUATIGUOG TG
Ag1TOVPYiNG TOV GUGTHHATOG), UE VIOCTHPIEN
mhaxétag micm Paong

A

"Eog ka1 okTd e0mTEPIKES HOVAdES OKANPOD
diokov SAS 1 SATA 3,5 wrtowmv, hot-
swappable (dev amorteiton TEpLATIGUOG TNG
AE1TOVPYIOG TOV GLUOTHLATOG), LE VIOGTHPLEN
mhaxétag wicm Paong

Movada diokétag

Ipoarpetikn e&mtepn povada USB 1,44 MB

Movdada ontikod dickov

Mia 1) 600 TPOOIPETIKES EGMTEPIKES

povédeg SATA DVD 1 DVD+RW
[Mpoarpetikn eEmtepkn povada USB DVD
ZHMEIQZH: Oi povadec diokou DVD sivai
uovo yia dedouéva

THMEIQZH: Edv éxel eykataoTadsi povada Taiviag Yiood UYoug, HTTOPEITE va
EYKOTOOTATETE PIa ECWTEPIKNA HovAda oTrTIKoU diokou. Edv £xel eykataoTabei povada
Taviag TTARpoug Uywoug, dev gival SuvaTr n €yKaTdaTacn Jovadwy OTITIKOU dioKou.

Movada towviag

Mo mpoatpetikn povédo peod Hyovug (Yo
¥XPNOT 6TO0 £val GATVIO THG LOVASAG OTTIKOD
diokov) SAS, SATA 1 SCSI pe mpoopetikn
kapta eleykty SCSI

Mia Tpoapetikn povada Hicod Hiyovg

(Yo xprion ko ot Vo eaTvio TG HOVASOS
ontikod dickov) SAS, SATA 1 SCSI pe
TpoapeTkn képto gleyktn SCSI

Movdéda pviung flash

Ipoarpetikn ecmtepkn| povédo USB
Toopetikn ecwTepkn kbpta pvaung Secure
Digital (SD)

[MpoatpeTikn e€mtepkn kapto pviung SD
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ZuleUKTAPES

Micw
Kdapra drecdvéeong dikthov Mia RJ-45 ya evoopatopévn Ethernet
10/100/1000 Mbps
Zeplakn 9 axidwv, DTE, coppotn pe 16550
USB 'E&L 4 oxidov, cupPotéc pe USB 2.0
006vn VGA 15 akidov
[poorpetikn e€mwtepikn Mia vTodoyn TPOPETIKNG KAPTOS LVIING
képta VFlash flash pe iDRAC6 Enterprise
Epnpog
USB Abo 4 akidov, cvpPatég pe USB 2.0
2T0 E6OTEPIKO
USB Mia 4 axidwv, coppat pe USB 2.0
Ecwtepcr povada secure Mia vodoyn TPOOPETIKNG KAPTOS LVIHNG
digital (SD) flash otnv ecwtepkn povada SD
06eo6vn
Tomog 086vng Evoopotopévn Matrox G200
Mviun 006vng 8 MB kown
Tpogodooia
Tpogodocia AC (avd wapoyn Tpo@odociag)
H)ektpucn 1oydg oe Watt 870 Watt (vynin 1oydg ££650v)
570 Watt (teyvoloyia e€okovounong
EVEPYELOG)
Téon 90-264 V AC, pe avtopatn enthoyn TepLoyng,
47-63 Hz
"Exhvon Bepudtnrog Méyioro: 2.968,6 BTU/mpa
(vynAn 1oy0g €€660v)

Méyioto: 1.944,9 BTU/opa
(teyvoroyia e&otkovounong evépyetag)

Hl\extpkn| 1oyd¢ oe Watt 870 Watt (vynAn oyvg €£660v)

570 Watt (teyvoloyia eEokovounong
EVEPYELNG)

60 | ToampwTa BAPaTa pe To cUOTNUG OAG



Tpogodooia (ouvéxeia)

Mrnarapieg
Mmnorapio cuoTHpOTOG CR 2032 3,0 V 16vtog Mbiov pe keppotogidn
ototyeia
Mmnatapio RAID (mpootpetiicé) 3.7 V ovokevacio protopiog 10vtog Mbiov
DuoIKd XapOaKTNPIOTIKA
Pagr
"Yyog 21,77 ex. (8,57 tvtoeq)
Mnkog 48,25 ex. (19,00 ivtoeg)
(pali pe To oprotepd Kot to de&i pavroro
TOVL POPLOV)
IM\érog 62,10 ex. (24,45 ivtoeg) (ne Tig Tpopodoacieg
KOl T1] GTEPAVY GVLYKPATNONG)
Bapog (néyom dwopopomon) 35 ki
Bapog (kevo) 20,2 k& (44,53 Nippec)
Iopyog
"Yyog (ne to mddio) 44,10 ex. (17,40 ivtoeg)
[M\étog (pe ta mddo) 27,40 ex. (10,80 tvtoeg)
[TAdTog 62,10 ek. (24,45 ivtoeg) (1e Tig Tpopodoocieg
KOLL T1) GTEQAVN GLYKPOTNONG)
Bapog (néyom dwapdpomon) 35 xihd
Bapog (kevo) 20,55 kiAG (45,30 MiPpeg)

XapakTnpIioTIKA TTEpIBAAAovTog

ZHMEIQZH: Na emmAéov TTANPoQOpieg OXETIKA WE TIG TTEPIBAAAOVTIKEC HETPATEIS
YIO OUYKEKPIPEVEG OIANOPPUWOEIG GUOTHMATOG, ETTIOKEPTEITE TN dlIEUBuUvVON
www.dell.com/environmental_datasheets.

Ocppoxpacio

Agrrovpyiag 10 g 35 °C (50 ém¢ 95 °F) pe péyroto pubud
petoporng g Oeppokpaciog 10 °C/opa

ZHMEIQZH: Mo uyéuetpo dvw Twv
2.950 modiwv (900 péTpwv), N PéyioTn
Bepuokpaaia AeiToupyiag EAATTWVETAI
OVOUOOTIKA KaTd 1°F/550 16d1a
(167,64 pétpa).
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XapakTnpioTiKa TTepIBAAAOVTOG (Ouvéxela)

Amobfkevong

-40 £mg 65 °C (-40 éwc 149 °F) pe péyoto
pLOUS peTaforns g Beprokpaciog 20 °C/mpa

XyeTikn vypooia

Agrtovpyiog

20% £wg 80% (ympic cupmbkveoon) pe HEYLoTN
Babpida vypaciog 10% avd dpa

Amobnikevong

5% w6 95% (ywpic copmdkvoon) pe péylot
Babuida vypaciag 10% ava dpa

Méywotn ToAdvTevon

Agrrovpyiag 0,26 Gms and 5-350 Hz yio 5 Aentd og
katevfivoelg Aettovpyiog
Amofnfkevong 1,54 Gms oan6 10-250 Hz ywo 10 Aentd oe

katevhivoelg Aettovpyiog

Méyotn d6vnon

Agovpyiag

Abvion o NUITévoL og OAEG TIG
karevBdvoeig Aettovpyiag 31 G cuv 1§ mnv 5%
pe dudpketa woApov 2,6 ms cuv 1§ mAnv 10%

Amobnkevong

Advion o Nutéovou Kot 6Tis £EL TAELPES
71 G ovv 1} TV 5% pe dtdpketa ToApov 2 ms
ouvv N TAnv 10%

Advnon TeTpoy®vViKoD KOHOTOG Kot oTig E6
mhevpés 27 G pe petafoln TaydT TS 6TIC
235 ivtoeg/dent. | Ave

Yyoperpo

Agrtovpyiog

—16 ¢wg 3.048 pétpa (=50 g 10.000 mod10)

ZHMEIQZH: MNa uyépetpo dvw Twv
2.950 odiwv (900 péTpwv), n PéyioTn
Beppokpaaia AeIToupyiag EAATTWVETAI
OovoPOoTIKA Katd 1°F/550 Todia
(167,64 pétpa).

Amobkevong

—16 ¢w¢ 10.600 pétpa (—50 £wg 35.000 ndd10)
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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomos$¢, ktéra pomoze lepiej
wykorzysta¢ komputer.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuije o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub
$mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Dell, logo DELL oraz PowerEdge sa znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Citrix i XenServer sa
znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. i/lub jednej lub kilku jej filii. Moga by¢ one
zastrzezone w Urzedzie Patentow i Znakéw Towarowych USA, a takze w innych krajach. Intel i Xeon
sa zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach; Microsoft, Hyper-V, Windows, i Windows Server sa znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Red Hat i Enterprise Linux s zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach; SUSE jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc.
w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. VMware jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach.

Tekst moze zawiera¢ takze inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw towarowych innych niz jej wlasne.
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Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej
procedury zapoznaj sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa
dotaczonymi do zestawu komputerowego.

Q UWAGA: W przypadku stosowania konfiguracji opcjonalnego stelaza,
zmontuj prowadnice i zainstaluj zestaw komputerowy na stelazu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa oraz instrukcjami montowania stelaza
dotgczonymi wraz z zestawem.

Ustawianie komputera typu wieza w stabilnej pozycji

& OSTRZEZENIE: Komputer typu wieza jest od dotu wyposazony
w cztery nézki, ktéore mozna rozklada¢ na zewnatrz, aby tatwiej byto
go ustawi¢ we wlasciwej, stabilnej pozycji. Jesli nozki nie zostang
roztozone, komputer moze sie przewrocic i uszkodzi¢ lub
spowodowacé obrazenia ciata.

AN
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Opcjonalnie — podiaczanie klawiatury, myszy i monitora

o~

Podtacz klawiature, mysz i monitor (opcjonalnie).

Zlacza w tylnej czgsci zestawu oznaczone sa ikonami, wskazujacymi kabel, ktory
nalezy podtaczy¢ do kazdego zlacza. Nalezy upewnic sig, ze Sruby na ztaczu kabla
monitora zostaty dokrgcone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabli zasilania

\4.4

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do zestawu komputerowego oraz
odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do monitora.
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Zamocowywanie przewodu zasilania

\u

Zegnij kabel zasilania zestawu komputerowego w pgtle, w sposob przedstawiony

na rysunku i zamocuj kabel na wsporniku, uzywajac zataczonej opaski.

Podlacz druga koncéwke tych kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub
oddzielnego zrodta zasilania np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki
rozdziatu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

O
U
%\ 5

Nacisnij przycisk zasilania komputera. Powinny zaswieci¢ si¢ wskazniki zasilania.
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Skonfiguruj system operacyjny

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie, zapoznaj
si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz z systemem. Zanim
rozpoczniesz instalowanie systemu operacyjnego po raz pierwszy, zapoznaj si¢ z
dokumentacjg instalacji i konfiguracji dotyczaca posiadanego systemu operacyjnego.
Upewnij sig, ze system operacyjny zostat zainstalowany przed instalacja sprzetu

1 oprogramowania, ktdre zostaly zakupione niezaleznie od komputera.
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Citrix® XenServer " 5.0 z poprawka hotfix w wersji 1 lub pozniejszej
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-VTM

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Web, Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) Gold

Microsoft Windows Server 2008 — wersje Web, Standard, Enterprise oraz
Datacenter (x64) Gold

Microsoft Window Small Business Server 2008 — wersje Standard i Premium
(x64)

Microsoft Windows Server 2003 — wersje Web, Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) z SP2

Microsoft Windows Server 2003 — wersje Standard i Enterprise (x64) z SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard oraz Enterprise
(32-bitowe x86) z SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 — wersje Standard, Enterprise oraz
Datacenter (x64) z SP2

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 — wersje Standard
i Premium z SP2

Red Hat® Enterprise Linux® ES oraz AS 4.7 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES oraz AS 4.7 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) z SP2

VMware® ESX wersja 4.0 1 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostgpna)
VMware ESXi wersja 4.0 i 3.5, aktualizacja 4 (o ile jest dostgpna)

UWAGA: Najaktualniejsze informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych znajdujg sie na stronie www.dell.com.
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Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Patrz: uwagi dotyczace bezpieczenstwa i przepiséw
prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z systemem. Informacje
dotyczace gwarancji mogq zosta¢ zamieszczone w tym dokumencie
lub dostarczone jako oddzielny dokument.

* Dokumentacja dotaczona do stelaza przedstawia sposob montowania zestawu
komputerowego na stelazu.

*  Podrecznik uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach systemu i
opis sposobow rozwiazywania problemow zaistniatych podczas uzytkowania
systemu, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany elementéw
systemu. Dokument ten jest dostgpny w trybie online na stronie
support.dell.com.

*  Wszystkie nosniki dostarczone wraz z zestawem komputerowym, zawierajace
dokumentacje i narzgdzia do konfiguracji oraz zarzadzania komputerem,
wliczajac te, ktore dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do
zarzadzania systemem, aktualizacji systemu oraz elementéw systemu nabytych
wraz z zestawem komputerowym.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy pojawity sie nowe
aktualizacje na stronie support.dell.com i czyta¢ informacje o
aktualizacjach, poniewaz czegsto pojawiajg sie one tam wcze$niej
niz w innych dokumentach.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli nie rozumiesz procedur opisanych w tym podreczniku lub jesli system nie dziata
zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj si¢ z Podrecznikiem uzytkownika sprzetu. Dell™
oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje w zakresie sprzgtu. Aby uzyskac wigcej
informacji na ten temat, patrz: www.dell.com/training. Ta usluga moze nie by¢ dostepna
we wszystkich miejscach.
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Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora

Jeden lub dwa procesory cztero- badz
dwurdzeniowe Intel® Xeon®

Magistrala rozszerzen

Typ magistrali

PCI Express Generation 2

Gniazda rozszerzen:

Dwa o petnej wysokosci i potowkowej dtugoscei;
facze x8 (gniazda 2 1 3)

Trzy o pelnej wysokosci i potéwkowej dtugosci;
facze x4 (gniazda 1,41 5)

UWAGA: Wszystkie gniazda obstugujg
karty o mocy do 25 W. Jednocze$nie mogg
by¢ jednak zainstalowane maksymalnie
dwie karty o mocy 25 W i trzy karty o mocy
15 W, niezaleznie od gniazd, w ktérych
zostang zamontowane.

Pamieé

Architektura

Pamigci DDR3 DIMM o czgstotliwosci 800,
1066 lub 1333 MHz; rejestrowane lub
niebuforowane z kodem korekcji btedu (ECC).
Obstuga technologii Advanced ECC lub
dzialanie zoptymalizowane pod katem pamigci.

Gniazda modutéw pamigci

Dwanascie gniazd 240-stykowych

Pojemno$¢é modutéw pamigci

Moduty UDIMM o pojemnosci 112 GB oraz
moduty RDIMM o pojemnosci 2, 4 lub 8 GB
(jedno-, dwu- lub czteroszeregowe, w zaleznosci
od pojemnosci)

Minimalna pojemnos¢

1 GB z jednym procesorem

pamigci RAM (1 modut DIMM na kazdy procesor)
Maksymalna pojemno$¢ 96 GB (z czteroszeregowymi modutami
pamigci RAM RDIMM o pojemnosci 8 GB) lub 24 GB

(z modutami UDIMM o pojemnosci 2 GB)
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Napedy

Dyski twarde

Do os$miu 2,5-calowych wewngtrznych dyskow
twardych SAS lub SATA, wymienianych
podczas pracy, z obstuga ptyty montazowej

lub

Do o$miu 3,5-calowych wewngtrznych dyskow
twardych SAS lub SATA, wymienianych
podczas pracy, z obstuga ptyty montazowe;j

Naped dyskietek

Opcjonalny, zewnetrzny naped USB o
pojemnosci 1,44 MB

Naped optyczny

Jeden lub dwa opcjonalne, wewngtrzne

napedy SATA DVD lub DVD+RW
Opcjonalny, zewnetrzny naped DVD typu USB
UWAGA: Urzadzenia DVD sg
przeznaczone tylko dla danych.

UWAGA: W przypadku zamontowania napedu tasmowego o potéwkowej
wysokosci mozna zainstalowac jeden wewnetrzny naped optyczny. Nie mozna
instalowa¢ napeddw optycznych, jesli zamontowany zostat naped

tasmowy o petnej wysokosci.

Naped tasmowy

Jeden opcjonalny naped SAS, SATA lub SCSI
o potéwkowej wysokosci (do wykorzystania w
jednej wnece na naped optyczny) z opcjonalng
karta kontrolera SCSI

Jeden opcjonalny naped SAS Iub SCSI o pelnej
wysokosci (do wykorzystania w obu wngkach na
naped optyczny) z opcjonalng karta kontrolera
SCSI

Naped Flash

Opcjonalny, wewnetrzny naped USB
Opcjonalna, wewngtrzna karta pamigci

typu Secure Digital (SD)

Opcjonalna, zewngtrzna karta pamigci typu SD
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Ztacza

Z tyhu
Kontroler NIC Dwa ztacza RJ-45 dla wbudowanej karty sieci
Ethernet o szybkosci 10/100/1000 Mb/s
Szeregowe 9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550
USB Szesé zlaczy 4-stykowych, kompatybilnych z
USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Opcjonalna, zewngtrzna Jedno opcjonalne gniazdo na karty pamigci typu
karta typu VFlash flash z iDRAC6 Enterprise
Z przodu
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Od wewnatrz
USB Jedno ztacze 4-stykowe, kompatybilne z
USB 2.0
Wewnetrzny modut Secure Jedno opcjonalne gniazdo na karty pamigci typu
Digital (SD) flash w wewnetrznym module SD
Grafika
Typ grafiki Whbudowana karta grafiki Matrox G200
Pamig¢ grafiki Wspotdzielona o pojemnosci 8 MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na kazdy zasilacz)

Moc 870 W (wysoka wydajnosc)
570 W (tryb energooszczedny)

Napigcie 90-264 V pradu zmiennego, automatyczne
dopasowywanie zakresu napiecia, 47-63 Hz

Emisja ciepta Maks. 2968,6 BTU/godz. (wysoka wydajnos¢)
Maks. 1944,9 BTU/godz. (tryb
energooszczedny)

Maks. napigcie przy wlaczeniu Przy typowym zasilaniu i w calym dozwolonym

zakresie warunkow pracy systemu natgzenie
pradu przy wlaczeniu moze osiagnaé 55 A
na zasilacz przez co najwyzej 10 ms.
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Zasilanie (ciag dalszy)

Baterie

Bateria systemu

Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o
napigciu 3,0 V

Bateria RAID (opcjonalna)

Zestaw baterii litowo-jonowych o napieciu 3,7 V

Cechy fizyczne

Stelaz

Wysokosé 21,77 cm (8,57 cala)

Szerokos¢ 48,25 cm (19,00 cali)
(wraz z zatrzaskami stelaza z prawej i lewej
strony)

Glegbokosé 62,10 cm (24,45 cala) z zasilaczem i ostong

Waga (przy maksymalnej 35 kg (77 funtow)

konfiguracji)

Waga (bez wyposazenia)

20,2 kg (44,53 funta)

Wieza

Wysokosé (z ndzkami)

44,10 cm (17,40 cala)

Szerokos¢ (z nézkami)

27,40 cm (10,80 cala)

Glebokosé

62,10 cm (24,45 cala) z zasilaczem i ostong

Waga (przy maksymalnej
konfiguracji)

35 kg (77 funtow)

Waga (bez wyposazenia)

20,55 kg (45,30 funta)

Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegdlnych konfiguracji systemu, prosze odwiedzic¢
strone internetowg www.dell.com/environmental_datasheets

Temperatura:

W trakcie pracy

Od 10 do 35°C (od 50 do 95°F) przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym wynoszacym 10°C na
godzing

UWAGA: W przypadku wysokoéci ponad
2950 stép maksymalna temperatura, w jakiej
urzadzenie moze pracowac, obniza sie o 1°F
na kazde 550 stop.
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Warunki otoczenia (cigg dalszy)

Przechowywanie 0Od —40 do 65°C (od —40 do 149°F) przy
maksymalnym gradiencie temperaturowym
wynoszacym 20°C na godzing

Wilgotno$¢ wzgledna

W trakcie pracy 0Od 20% do 80% (bez kondensacji)
przy maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym10% na godzing

Przechowywanie 0d 5% do 95% (bez kondensacji) przy maksymalnym

Maksymalne drgania

gradiencie wilgotno$ci wynoszacym 10% na godzing

W trakcie pracy

0,26 Gms przy czgstotliwosci 5-350 Hz przez 5 minut
w kierunkach dziatania

Przechowywanie

1,54 Gms przy czgstotliwosci 10-250 Hz przez
10 minut we wszystkich kierunkach

Maksymalny wstrzas

W trakcie pracy

Uderzenie pdtsinusoidalne we wszystkich kierunkach
osile 31 G +/- 5% i czasie trwania impulsu 2,6 ms
+/- 10%

Przechowywanie

Uderzenie pétsinusoidalne ze wszystkich szesciu stron
o sile 71 G +/- 5% i czasie trwania impulsu 2 ms
+/- 10%

Uderzenie fala kwadratowa ze wszystkich szesciu
stron o sile 27 G przy zmianie predkosci 235 cali/sek.
lub wigkszej

Wysokos¢

W trakcie pracy

od -16 do 3,048 m (od —50 do 10 000 stop)
UWAGA: W przypadku wysokosci 2950 stop
n. p. m. maksymalna temperatura, w jakiej
urzadzenie moze pracowac, obniza sie o 1°F
na kazde 550 stép.

Przechowywanie

0Od -16 do 10 600 m (od —50 do 35 000 stop)
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MpumeyvaHus, npeaynpexaeHns
U NpegocTepexeHus

Q NMPUMEMAHUE: NMPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaxKHY MHGOpMaLIo,
KOTOpas NOMOXET NCMOoMNb30BaTh KOMMbloTEp Gonee achdekTUBHO.

A OCTOPOXHO: OCTOPOXHO yka3biBaeT Ha NOTeHLMaNbHYIO
OnacHOCTL NOBpexAeHUs 060pyAOBaHUA, NONyYeHUs TPABM
UMK Yrpo3y Ans XU3HM.

Hndpopmauus B 7TOM J0KYMEHTE MOKeT ObITh U3MeHeHa (e3 MpeIBapUTEILHOr0 YBEIOMIeHHUsL.
© 2008 Dell Inc. Bce mpaBa 3amuimensl.

BocnpousseaeHue MaTeprasoB JaHHOTO PyKOBO/JCTBA B 11000 (hopme €3 MMCbMEHHOT0 pa3pelleHus
xopnoparuu Dell Inc. crporo 3anpermaercs.

Dell, norotunt DELL u PowerEdge — ToBapHble 3Haku kopriopauuu Dell; Citrix u XenServer —
ToBapHbIe 3HaKkU Koprnopamuu Citrix Systems 1/HIK OZHOH WM HECKOIBKUX €€ JOUepPHUX KOMIIaHHH,
KOTOpBIE MOTYT OBITh 3apeructprpoBansl B [larentHom Benomcte CLLIA u npyrux crpanax. Intel u
Xeon — oxpaHsieMble ToBapHbIe 3Haku koprnopanuu Intel B CILA u npyrux ctpanax; Microsoft, Hyper-
V, Windows u Windows Server — ToBapHbIe 3HaK! HJIN OXpaHsIeMble TOBAPHbIE 3HAKH KOPIIOPALHN
Microsoft B CILIA w/umu apyrux crpanax. Red Hat u Enterprise Linux — oXpaHsieMble TOBapHbIE
3Haku kopnopanuu Red Hat B CLLIA u npyrux crpanax; SUSE — oxpaHsieMblil TOBapHBI 3HaK
xopnopatuu Novell B CIIIA u gpyrux ctpanax. VMware — oxpaHsieMblii TOBapHBIH 3HaK KOPIIOPALIUU
VMware B CILIA w/unu Apyrux rOpUCIUKLHAX.

OcranbHble TOBAPHBIE 3HAKH U Ha3BaHUS IIPOTYKTOB MOT'YT HCIIOIb30BaThesl B JAHHOM PYKOBOACTBE
JUTs1 0003HAYEHHM S KOMITAHHH, 3asIBIISIFOLINX [IPaBa Ha 3TH TOBapHbIe 3HAKU U HA3BaHUsI, WITH IIPOIYKTOB
s1tux komnanuii. Kopmopanus Dell Inc. He 3asiBisieT 0 npaBax Ha Kakue-IMO0 TOBapHbIE 3HAKU U
Ha3BaHUsl NPOLYKTOB, KPOME COOCTBEHHBIX.
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YcTtaHOBKa M HacTpouka

A OCTOPOXHO: Nepepn Tem Kak NPUCTYNUTb K BbINOMHEHUIO
crnepyolei npoueaypbl, NPOYTUTE UHCTPYKLUU NO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH, NpunaraemMsie K cucteme.

Q MPUMEYAHMUE: MNpu ucnonb3oBaHum LOMNONHUTENbLHLIX AeTaneun ans
MOHTMPOBKW KOpryca B CTOIKY 3aKpenuTe HanpaBnsitoLmMe U yCTaHoBUTE
cucTemy B CTOliKe, cobrntoaas npaeuna 6e3onacHOCTU U UHCTPYKLMK MO
YCTaHOBKe, BXOASLLME B KOMMIEKT NOCTaBKN CUCTEMBI.

Ctabunusaumsa cuctemMbl C OTAENbHbIM Kopnycom

& OCTOPOXHO: Ha HwkHeln naHenu cucteMbl € OTAENbHbLIM KOPNYCOM
MMeIoTCA YeThipe BbIABMXHbIE ONOPbI ANsi CTabUMNMU3aummn cucTemMel.
OTCyTCTBME CTaOUNU3UPYIOLLMX OMOP NOBbLILIAET PUCK
ONpoKNAbIBAHMSI CUCTEMbI, YTO MOXET NOBPEAUTbL CUCTEMY UMK
BbI3blBaTb TENECHbIE TPaBMbl.

AN
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MopknioyeHne KNaBuaTypbl, MbILLK U MOHUTOPA
(aononHuUTEnNbLHO)

-~

I[NoxkIrounTe KIABUATYPY, MBIIIb X MOHHUTOP (JIOTIOIHUTENBHO).

Pa3bembl Ha 3a/iHell TaHeIn CHCTEMbI CHAOKEHbI 3HAYKaMH, TTO3BOJISIOIIMMHU ONPEEIIUTh
HpaBWIIbHOE MOJKITIoYeHne kabeneil. Ha kabenbHOM coeHHTeNe MOHUTOpa HEOOXOAMMO
3aTSHYTb BUHTHI (€CIIH OHH €CTh).

MopknoyeHue cUNOBbLIX Kabenen

\4.4

IMoxnkmrounTe cHI0BOH Kabenb k cucteme. Eciu ncmonb3yeTcss MOHHTOP, TO TOAKITIOUNTE
¥ K MOHHTOPY €0 CHIOBOH Kabeb.
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dPukcauma cunoBoro kabens

N

CorHuTe CUIIOBOM Kabellb CHCTEMBI B NETIII0, KaK MOKa3aHO Ha PUCYHKE, U 3a(1)HKCprﬁTe €ro
Ha KpOHmTeﬁHe C ITOMOMIbIO KOMITJIEKTHOI'O PEMHS .

IMoxxar04nTe NPOTUBOIOIOXKHBIH KOHELl CHIIOBOTO Kabelst K 3a3eMJICHHOH pO3eTKe Uin
OTIENBHOMY HCTOYHHKY MUTAHWs, HApUMep, K HCTOYHHKY Oecriepeboiinoro nuranus (UBIT)
Wi pacnpenenurensHoMy mury muranus (PLIIT).

BknroyeHne cuctembl

Haxxmure KHOIIKY BKJIIOYCHHUS CUCTEMBI. ZIOJ'I)KHIJI 3arope€TbCs MHAUKATOPHI ITUTAHUA.
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3aBepLueHne YCTaHOBKN onepaLuoOHHOMN
CUCTEMbI

Ecnu xoMIbroTep NprobpeTeH ¢ MpexyCTaHOBICHHOM ONepalHoHHON CHCTEMOi, CM.
COOTBETCTBYIONIYIO TOKYMEHTAIHIO, TOCTaBIIsIEMYIO BMecTe ¢ KommbioTepoM. MH(opmarmio
TI0 YCTAHOBKE OIEPAIOHHOI CHCTEMBI CM. B IOKYMEHTAIIHH 110 YCTAHOBKE M HACTPONKeE
JIaHHO#1 onepaloHHON cucTeMbl. OnepaloHHas CHCTeMa JI0JDKHA ObITh YCTAHOBJICHA [0
YCTaHOBKH aNMapaTHOro MM MPOrpaMMHOT0 obecreueHts, KoTopoe He ObUI0 MproOpeTeHo
BMECTE C CHCTEMOI1.
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Citrix® XenServer ™ 5.0 ¢ ucnpasnenneM 1 uiu Oonee mo3Hel Bepcuu
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-VTM

Brimycku Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard u Enterprise
(32-paspsigaas x86) Gold

Brimycku Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise u Datacenter
(x64) Gold

Microsoft Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition u Premium Edition
(x64)

Brimycku Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard u Enterprise
(32-pazpsianblii ko st IatdopMsl X86) ¢ makeToM oOHOBIeHHs SP2

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition u Enterprise Edition (x64)
¢ maketoM oOHOBNeHus SP2

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition u Enterprise Edition
(32-paspsianslit kox s muatrdopmel X86) ¢ maketom o6HOBIeHHS SP2

Brimycku Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise u DataCenter (x64)
¢ makeToM oOHOBJIeHHs SP2

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition 1 Premium
Edition ¢ makeTom oOHOBICHUI SP2

Red Hat® Enterprise Linux® ES u AS 4.7 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES u AS 4.7 (x86_64)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)

Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 ¢ naketom ooHoBnenus SP2 (x86_64)
VMware® ESX Bepcuii 4.0 u 3.5, o6HOBNEHNE 4 (eCI IO0CTYITHO)
VMware ESXi Bepcuii 4.0 u 3.5, o6HOB1eHHE 4 (eciii JOCTYITHO)

NMPUMEYAHUE: Hogeliwyo nHdopmMaumio o NoaaepmBaembix
onepaumoHHbIX cucTemax cM. Ha Beb-cante www.dell.com.
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lNMpo4yasa none3Haa nHcgpopmauma

A OCTOPOXHO: Cm. nokymMeHTauuo no 6e30nacHOCTU u
COOTBETCTBUIO HOpMaTMBaMm, KOTopasi NpefoCcTaBseTcs BMecTe
c KoMnbloTepom. MapaHTuitHaa Hopmauua MOXeT BXOAUTL B
cocTaB JAaHHOTO AOKYMEHTa U NPeaoCTaBNATLCA B OTAENIbHOM
DOKyMeHTe.

*  PykoBOACTBO O yCTaHOBKE B CTOWKY, IOCTABIIEMOE CO CTOMKOM ONMUCHIBAET
YCTaHOBKY CHCTEMBI JIIsi pa0OThI B CTOMKE.

* B nokymeHte Pykogoocmeo no skchiyamayuu 060py006anust PeIoCTaBIsSeTCs
MH(POPMALIUA O XapaKTEPUCTUKAX CHCTEMBI M OIIUCAH MOPSI0K YCTPaHEHHUs
HCI/ICl'lpaBHOCTel‘;I CUCTEMBI, a TAK)KE YCTAHOBKH WUJIK 3aMEHBI €€ KOMIIOHEHTOB.
JlanHblil ToKyMeHT HaxonuTcs Ha BeO-caiite support.dell.com.

*  Jlio0ble AUCKH, MOCTABIIsIEMbIE B KOMIITIEKTE C KOMIBIOTEPOM U COIEpIKallue
JIOKYMEHTALIUIO ¥ CPEACTBA HACTPOIKH U yIpaBieHus cucteMoid. Crona Takxe
OTHOCSTCSI AUCKY C JAHHBIMHU 10 ONEPaLIOHHON CHCTeMe, IPOrPaMMHBIM
obecriedeHneM JUIsl YIIpaBIeHHs! CHCTEMOH, CHCTEMHBIMH OOHOBICHUSMH U
KOMITOHEHTaMH, IPHOOPETEHHbIE B KOMIIIEKTE C KOMITBIOTEPOM.

Q MPUMEYAHMUE: PekomenayeTca perynspHo npoBepsTh Hanuyve
obHoBneHui Ha Beb-canTe support.dell.com 1 B nepByto ouepeab
n3y4aTb COAEPXKaLLyHCs B HUX MHGOPMaLMIO, MOCKOMbKY 4acTo OHa
saBnseTca 6onee HOBOW NO CpaBHEHUIO C MHpopMaunel B Apyrux
[OKYMEHTax.

Mony4yeHne TeXHUYECKON NOALEPXKKN

Ecnu BBl He MOHMMaeTe KaKylo-1100 MpoLeIypy U3 HACTOSIIETO PyKOBOACTBA HIIH €CITH
cucTeMa He paboTaeT JOKHBIM 00pa3oM, To 0OpalaiiTech K JOKyMEHTY Pykogoocmeo
nonvzosameins obopyoosanus. Kommanus Dell™ mpenocrasiseT BO3MOXHOCTb HPOHTH
THOJHBIA Kypc 00yueHus 1 MoTy4uTh cepTudukar. JIonoiaHuTeNnbHy0 HHPOPMALMIO CMOTPUTE
Ha BeG6-caiite www.dell.com/training. Yciyru oOy4enus u cepTu(uUKauy JOCTYITHEI HE BO
BCEX pErHoHax.
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TexHU4YecKue xapakTepuCcTUKH

Mpoueccop

Tun npoueccopa

OnuH uim JBa IlBéﬂﬂepHLIX/‘IeTBIpeXLﬂI[epHLIX
npoueccopa Intel ~ Xeon

LLinHa pacwumpeHus

Tun mmHbL

PCI Express 2-ro nokoneHus

Pazbembl pacmmpenust

JlBa 8-KxaHaJIBHBIX pa3beMa C MOJHBIM GOopM-
(akTopom

(pazbemsl 2 u 3)

Tpu 4-xaHaJbHBIX pa3beMa MOJHO BICOTHI 1
MOJIOBUHHOM JIJIMHBI

(pasvemsl 1,4 u 5)

MPUMEYAHUE: Bce pasbemsbl
nogaepxwusatoT oo 25 BT, ogHako
OOHOBPEMEHHO MOXHO YCTaHOBUTb He
bonee aByx kapT Ha 25 BT 1 Tpex KapT Ha
15 BT BHe 3aBUCMMOCTM OT TOrO, B Kakne
pasbeMbl OHU yCTaHaBMMBAIOTCS.

MamaTtb

ApxuTekTypa

DDR3 na 800, 1066 niu1333 MI'n, DIMM ¢
3aperucTpUPOBAHHBIM HIIN HeOy(hepHU30BaHHBIM KOZIOM
ucnpasnenus omnbok (ECC). [Tognepxka
pacumpenHoro koga ECC unu ontuMu3alnuy namsTy.

Pazbembl 1151 Mopyneit maMsTu

nBeHaauarTb 240-KOHTaKTHBIX pa3beMOB

Emxocts Mopyneit namstu

UDIMM: 1 u2 I'6; RDIMM: 2 , 4 unu 8 I'6
(¢ OTHOCTOPOHHMM, JBYCTOPOHHUM WM
YETHIPEXCTOPOHHUM PACIIONIOKEHHEM YHIIOB B
3aBUCHMOCTH OT EMKOCTH)

MuHuMabHbIH 00beM O3Y

1 T'6 ¢ onnuM npoueccopom (1 DIMM Ha nporieccop)

MakcuMainbHblii 00bem O3Y
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Hakonutenu

JKecTkue aucku

Jlo BOCbMH 2,5-110/IMOBBIX BHYTPEHHHX KECTKUX
JuckoB SAS win SATA ¢ BO3MOXXHOCTBIO "ropsiueit”
3aMEHBI M MOJICPIKKON 00bEMHUTEIILHOM MIaThI
WITH

Jlo BocbMH 3,5-110/IMOBBIX BHYTPEHHHX JKECTKUX
nuckoB SAS wian SATA ¢ BO3MOXHOCTBIO “ropsiuei’
3aMEHBI U TOJIEPHKKOI 00bEIMHUTEIBHOH MIaThl

>

JIMcKOBOI THOKUX TMCKOB

Jononuutenbhblii BHemHuii USB-1uckoBoa Ha
1,44 M6

Hakomnutesnb Ha ONTHYECKUX JACKax

OavH uaM 1Ba JONOIHUTENBHBIX BHYTpeHHUX DVD-
11ickoBo10B SATA unu DVD-auckoBon ¢ momiepsxkoi
3aMUcH

Jononuurenshslit BHemHnii USB-nuckoBog DVD

MPUMEYAHUE: Ycrpoiictea DVD

npeaHas3Ha4YyeHbl TONbKO ANA AaHHbIX.

MPUMEYAHMUE: Ecnu yctaHoBneH NeHTOYHbI HAaKONUTESNb NOSIOBUHHOM BbICOTHI,
MOXHO YCTaHOBWUTb OfIMH BHYTPEHHUA ONTMYECKMI AMCKoBOA. Ecnu ycTaHoBneH
NEHTOYHbIN HAKOMMUTENb MOSIHOM BLICOThI, YCTAHOBUTL ONTUYECKUI HAaKoMUTESb

HEBO3MOXHO.

JIeHTOUHBIH HaKOMUTENb

OnuH 1onoaHUTeNbHbIA SAS (1715 yCTaHOBKH B OZIHOM
OTCeKe JJIs ONTHYeCcKoro auckorona), SATA uu SCSI
MOJIOBUHHOM BBICOTHI ¢ M1aToil koHTposuiepa SCSI
OnuH nononHuTenbHbId SAS (1715 yCTaHOBKH B OTHOM
OTCeKe Jyisl onTHYeckoro auckoBona) uinu SCSI
TIOJTHOM BBICOTHI ¢ Mu1aToit kKoHTposiepa SCSI

Dm-namsaTh

JlononHuTenbHOE BHYTPEHHEE yCTPONHCTBO

¢ USB-unrepdeiicom

JlononHuTeNbHAs BHYTPEHHAS KapTa namsta SD
(Secure Digital)

JlononHuUTeNbHAs BHELIHAS KapTa namatu SD
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Pa3bembl

3aaHAA NaHe b

CereBast uHTepdeiicHas miara

IlBa paszbema RJ-45 mnist BcTpoeHHOTO MHTEpdeiica
Ethernet ¢ 10/100/1000 M6/c

[locnenoBarensHblil MOPT

9-koHTakTHbIH DTE-pazbem, coBmecTumblii ¢ 16550

USB [IlecTb 4-KOHTaKTHBIX Pa3beMOB, COBMECTUMBIX
cUSB 2.0
Buneo 15-kouTakTHBIH VGA-pa3bem

JlomomHNTEeNbHAST BHELITHSIS KapTa
mamsatu VFlash

OpuH JOMOTHUTENBHBIH Pa3beM ISl KAPThI MaMsITH
¢ iDRAC6 Enterprise

l'lepeumm MnaHeJab

USB J1Ba 4-KOHTaKTHBIX pa3bema, coBMecTuMbIx ¢ USB 2.0
BuyTrpennmii
USB OnH 4-KOHTaKTHBIN pazbeM, COBMECTHMBIH €

USB 2.0

BuyTpennuit mozyns SD (Secure
Digital)

OIuH IONONHUTENBHBINA pasbeM st kapTsl Flash-
HaMsTH Ha BHyTpeHHeM Mozyie SD

Bupeo

Tun BUCoaaanTeEpa

Bcerpoennslit Matrox G200

Buneonamsate

8 MO B pexuMe COBMECTHOTO JJOCTyTa

OnekTponuTtaHue

HUcTouHuK NUTAHUS NEePEeMEHHOIr0 TOKa ()l.l'lﬂ KAKA0ro 0;10Ka l'll/lTaHl/[ﬂ)

MoIHOCTh B BarTax 870 Bt (High Output)
570 Bt (Energy Smart)
Hanpsoxenune 90-264 B nepemeHHOro TOKa, aBTOMaTHYECKOe
HepeKIItoUeHne Iana3soHos, 47-63 'y
TennoBeiIeNeHNE MakcumyM 2968,6 BTE/a (High Output)

makcumyM 19449 BTE/4 (Energy Smart)

MakcuMasbHbIi OPOCOK TOKa

Tlpu craHAapTHBIX MapamMeTpax MUTAoLIEH CETH U BO
BCeM paboueM Juana3oHe BHEIIHUX apaMeTpoB
CUCTEMbI OPOCOK TOKAa MOXXET JJOCTUIaTh He Oosee

55 A Ha 610K nuTaHus B TeueHue He Gosee 10 Mc.
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AnekrponuTtaHue (lpodosmkeHue)

AKKYMYJISITOpPbI

CuCTeMHBIH aKKyMYJISTOD

Kpyrnsiit nutuessiii CR 2032 3,0 B

Axxymynatop RAID (3axa3biBaercs
JIOTIONTHUTEIIHHO)

Biiok MoHHO-UTHEBBIX OaTapeii Ha 3,7 B

FabaputHbie pa3mepsbl

Croiika
Bricora 21,77 cm (8,57 nroiima)
Iupuna 48,25 cm (19,00 mroiiMoB)
(BKJIIO4Ast JIEBYIO U TIPABYIO 3aLLEIKN CTONKH)
Hlupuna 62,10 cM (24,45 nroiima)

(c GiokamMM MUTaHUS U JULEBOIT TaHENBI0)

Bec (Makc. koHpUTypaLus)

35 xr (77 ¢yHTOB)

Bec (mmycroif)

20,2 kr (44,53 dynra)

BepTukaiabHblii kopmyc

Beicota (¢ onopamu)

44,10 cm (17,40 mroiima)

[Inpuna (¢ onopammu)

27,40 c™m (10,80 mrotima)

[upuna

62,10 cM (24,45 mioiima)
(c GroxamMu MUTaHUS U JTULEBOII NaHENbI0)

Bec (makc. koH(bHTYparms)

35 kr (77 dynTOB)

Bec (mycroii)

20,55 kr (45,30 ¢yHTa)

YcnoBusa akcnnyaTtauuu

MPUMEYAHUE: JononHutenbHyo MHGopMaLmio 0 napaMmeTpax oKpyxatoLei
cpefbl Ans YyCTaHOBKW ONPEeAeneHHOM KOHUrypaLuum cuctemel CM. Ha Beb-cainte

www.dell.com/environmental_datasheets

Temmnepartypa

Pabounii pexxum

Ot 10° g0 35°C (ot 50° no 95°F) ¢ MakcumanbHOM
CKOPOCTBIO H3MeHeHus Temnepatypsl 10°C B yac

MPUMEMAHWUE: Ecnu sbicota Haf

ypoBHeM Mops npesbiwaeT 2950 ¢yToB,

MakcumanbHas paboyasi Temneparypa
cHmxaeTcsa Ha 1°F/550 ¢yToB.

Hauvano pa6oTbl ¢ cuctemom |

85



Ycnoeus akcnnyaTtauuu (lMpodosmkeHue)

Pexxum xpanenus Ot -40° o 65°C (ot -40° 10 149°F) ¢ MakcuManbHO#
CKOPOCTbIO U3MeHeHus Temmnepatypbl 20°C B yac

OTHOCHTEIbHAS BJIAKHOCTH

Pabounii pexxum Ot 20% no 80% (6e3 KOHAEHCALMH) C MAKCUMAIbHBIM
u3MeHeHueM BiaxHoctu 10% B yac.

Pexxum xpanenus Ot 5% 10 95% (6e3 KoHaeHCaLMH) C MAKCUMANILHBIM
M3MEHEHHEM BIaKHOCTH Ha 10% B uac.

MaxkcumanbHasi BUOpanus

Pabounii pexxum 0,26 Gms nipu 5-350 T'u 3a 5 MuHyT npu padodeit
OpHEeHTaLUK

Pexxum xpanenus 1,54 Gms nmpu 10-250 'y 32 10 MuHyT npu 11000#
OpHeHTaLUK

MaxkcuMaabHas ylapHasi HAarpy3Ka

Pabounii pexxum IMonycuHycouaHas yaapHas Harpy3Ka B JIF0OBIX
pabounx opuenTanusx 31 G+ 5% ¢
MPOJIOJDKUTEIBHOCTBIO UMITyIIbca 2,6 Mc £ 10%

Pexxum xpaneHus Tonycunyconnnas ynapHas Harpyska 71 G+ 5% ¢
MPOJIOJDKUTEIBHOCTBIO UMITYyIIbca 2 Mc = 10%
BospelicTBie npsMOYToIBHOTO KoeOaHus Ha Bee
mecth cTopoH 27 G ¢ U3MEHEHHEM B CKOPOCTH
235 110MMOB/C UM BbILIE

BbicoTa Haj ypoBHEM MOps

Pabouwuii pexxum ot -16 10 3 048 m (o1 —50 10 10 000 PyToB)
MPUMEYAHMUE: Ecnu sbicoTa Hapg,
ypoBHeEM Mops npesbiwaeT 2950 dyToB,
MakcumanbHas paboyasi Temnepartypa
cHwxkaetcs Ha 1°F/550 cyToB.

Pexxum xpaneHus Ot -16 10 10 600 M (o1 —50 110 35 000 pyTOB)
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Sistemas Dell™
PowerEdge™ T610

Procedimientos iniciales
con el sistema
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Notas, precauciones y avisos

Q NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

A AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones
o incluso la muerte.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Dell, el logotipo de DELL y PowerEdge son marcas comerciales de Dell Inc.; Citrix y XenServer son
marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. o de una o varias de sus filiales, y puede estar registrada
en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y en otros paises. Intel y Xeon son marcas
comerciales registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros paises; Microsoft, Hyper-
V, Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos o en otros paises. Red Hat y Enterprise Linux son marcas
comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises; SUSE es una marca
comercial registrada de Novell, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises. VMware es una marca
comercial registrada de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo E03S

Diciembre de 2008 N/P YX418 Rev. A02



Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones
de seguridad incluidas con el sistema.

Q NOTA: Si utiliza la configuracion de rack opcional, monte los rieles e instale
el sistema en el rack siguiendo las instrucciones de seguridad y de instalacion
del rack incluidas con el sistema.

Estabilizacion del sistema de torre

A AVISO: El sistema de torre tiene cuatro pies en el panel inferior que se extienden
hacia fuera para que el sistema quede correctamente estabilizado. Si no se
extienden los pies, el sistema puede volcarse, y ello puede producir lesiones
personales o daiios en el sistema.

AN
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)
i

7 B ‘
E %[u?;.N By

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegtirese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

\4.4

Conecte los cables de alimentacidn al sistema v, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién al monitor.
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Fijacion del cable de alimentacion

N

Doble el cable de alimentacion del sistema en forma de bucle, como se
muestra en la ilustracién, y fijelo al soporte con la correa proporcionada.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica con
conexién a tierra o a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema
de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de
alimentacién (PDU).

Encendido del sistema

O
94
&\ 5

Presione el botén de encendido del sistema. Los indicadores luminosos
de alimentacién deberian encenderse.
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Finalizacion de la configuracion del sistema
operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacién
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un
sistema operativo por primera vez, consulte la documentacién de instalacion
y configuracién del sistema operativo. Aseguirese de que el sistema operativo
estd instalado antes de instalar hardware o software no adquirido con el
sistema.

*  Citrix® XenServer 5.0 con actualizacion 1 o posterior
*  Microsoft® Windows Server® 2008 HyperV

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard y Enterprise
(x86 de 32 bits) Gold Edition

*  Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise y Datacenter
(x64) Gold Edition

*  Microsoft Windows Small Business Server 2008, Standard y Premium
(x64) Edition

*  Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard y Enterprise Edition
(x86 de 32 bits) con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 Standard y Enterprise (x64) Edition
con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard y Enterprise Edition
(x86 de 32 bits) con SP2

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise y Datacenter
Edition (x64) con SP2

*  Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard y Premium
Edition con SP2

¢ Red Hat® Enterprise Linux® ES y AS 4.7 (x86)
* Red Hat Enterprise Linux ES y AS 4.7 (x86_64)
* Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 (x86_32)
* Red Hat Enterprise Linux Server 5.2 (x86_64)
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* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)
¢ VMware® ESX version 4.0 y 3.5, actualizacién 4 (si estd disponible)
*  VMware ESXi version 4.0 y 3.5, actualizacion 4 (si esta disponible)

Q NOTA: Para obtener la informacion més reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite www.dell.com.

Otra informacion atil

A AVISO: Consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada
con el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este
documento o constar en un documento aparte.

¢ Enla documentacién del rack incluida con la solucién de rack se describe
coémo instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién sobre
las caracteristicas del sistema y se describe cémo solucionar problemas del
sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento esta disponible
en linea en la pagina support.dell.com.

* Enlos medios incluidos con el sistema se proporciona la documentacion
y las herramientas necesarias para configurar y administrar el sistema,
incluidas las relativas al sistema operativo, al software de administracion
del sistema, asi como a las actualizaciones y a los componentes del sistema
adquiridos con éste.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com y, si las hay,
Iéalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo sustituyen
la informacidn contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende algtin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Dell™ ofrece una completa formacién y certificacion de hardware. Para obtener
mds informacién, vaya a www.dell.com/training. Es posible que este servicio
no se ofrezca en todas las regiones.
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Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma

Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F

Numero de modelo: E03S

Voltaje de

alimentacion: 100-240 V CA
Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo cléctrico: 7,0-3,5A

Especificaciones técnicas

Procesador
Tipo de procesador Uno o dos procesadores Intel® Xeon®
de dos o cuatro nucleos
Bus de expansion
Tipo de bus PCI Express de 2% generacién
Ranuras de expansién: Dos de altura y longitud completas, enlace x§

(ranuras 2y 3)

Tres de altura completa y de media longitud,
enlace x4
(ranuras 1,4y 5)

NOTA: Todas las ranuras admiten hasta 25 W,
pero se pueden instalar un méaximo de dos
tarjetas de 25 W y tres tarjetas de 15 W en
cualquier momento, independientemente

de las ranuras en las que estan instaladas.
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Memoria

Arquitectura

Médulos DIMM DDR3 ECC registrados
o sin bufer a 800, 1 066 0 1 333 MHz
Compatibilidad con ECC avanzada o
funcionamiento con optimizacién de
memoria

Z.6calos de médulo de memoria

Doce de 240 patas

Capacidades del médulo
de memoria

UDIMM de 1 GBy 2 GB y RDIMM de 2 GB,
4 GB u 8 GB (no duales, duales o cuadruples,
en funcién de la capacidad)

RAM minima

1 GB con un tnico procesador (1 DIMM
por procesador)

RAM mixima

96 GB (con RDIMM de 8 GB cuadruples)
024 GB (con UDIMM de 2 GB)

Unidades

Unidades de disco duro

Hasta ocho unidades de disco duro internas
SAS o SATA de 2,5 pulgadas y de intercambio
activo con compatibilidad con el plano
posterior

O bien:

Hasta ocho unidades de disco duro internas
SAS o SATA de 3,5 pulgadas y de intercambio
activo con compatibilidad con el plano
posterior

Unidad de disquete

Unidad USB externa opcional de 1,44 MB

Unidad éptica

Una o dos unidades internas opcionales
de DVD 0 DVD+RW SATA

Unidad de DVD USB externa opcional
NOTA: Los dispositivos de DVD son sélo
de datos.

NOTA: Si hay instalada una unidad de cinta de media altura, puede instalar una unidad
optica interna. Si hay instalada una unidad de cinta de altura completa, no se puede

instalar ninguna unidad optica.
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Unidades (continuacién)

Unidad de cinta

Una opcional de media altura (para su
utilizacién en un compartimiento para
unidad optica) SAS, SATA o SCSI con tarjeta
controladora SCSI opcional

Una opcional de altura completa (para su
utilizacién en los dos compartimientos para
unidades 6pticas) SAS o SCSI con tarjeta
controladora SCSI opcional

Unidad flash

Unidad USB interna opcional

Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)
interna opcional

Tarjeta de memoria SD externa opcional

Conectores

Parte posterior

NIC Dos R]-45 para Ethernet integrada
10/100/1000 Mbps

Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550

USB Seis de 4 patas compatibles con USB 2.0

Video VGA de 15 patas

Tarjeta VFlash externa Una ranura para tarjeta de memoria flash

opcional opcional con iDRAC6 Enterprise

Parte frontal

USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Internos

USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0

Médulo Secure Digital (SD) Una ranura para tarjeta de memoria flash

interno opcional en el médulo SD interno
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Video

Tipo de video

Matrox G200 integrado

Memoria de video

Memoria de 8 MB compartida

Alimentacion

Fuente de alimentacion de CA (por fuente de alimentacién)

Potencia 870 W (alto rendimiento)
570 W (uso inteligente de energia)
Voltaje 90-264 V CA, autoajustable, 47-63 Hz

Disipacion de calor

2968,6 BTU/h (869,4 W) como maximo
(alto rendimiento)

1 944,9 BTU/h (569,6 W) como maximo
(uso inteligente de energia)

Corriente de conexién maxima

En condiciones normales de linea y en todo el
rango operativo del sistema, la corriente de la
conexién puede alcanzar 55 A por cada fuente
de alimentacién durante 10 ms o menos.

Baterias

Bateria del sistema

Bateria de tipo botén de litio CR 2032 de 3 V

Bateria RAID (opcional)

Bateria litio-ion de 3,7 V

Caracteristicas fisicas

Rack
Altura 21,77 cm
Anchura 48,25 cm
(incluye los pestillos izquierdo y derecho
del rack)
Profundidad 62,10 cm (incluye la fuente de alimentacion

con embellecedor)

Peso (configuracién médxima)

35 kg

Peso (vacio)

20,2 kg
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Caracteristicas fisicas (continuacion)

Torre
Altura (con los pics) 44,10 cm
Anchura (con los pics) 27,40 cm

Profundidad 62,10 cm (incluye la fuente de alimentacion
con embellecedor)

Peso (configuracion méxima) 35 kg

Peso (vacio) 20,55 kg

Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas medioambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, visite www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

De 10 °C a 35 °C con una gradacién de
temperatura méxima de 10 °C por hora

NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m,
la temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 0,55 °C cada 168 m.

Almacenamiento

De —40 °C a 65 °C con una gradacién de
temperatura méxima de 20 °C por hora

Humedad relativa

En funcionamiento

Del 20 al 80% (sin condensacién) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

Almacenamiento

Del 5 al 95% (sin condensacion) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

Vibracién maxima

En funcionamiento

0,26 Grms de 5 a 350 Hz durante 5 minutos

en las orientaciones de funcionamiento

Almacenamiento

1,54 Grms de 10 a 250 Hz durante 10 minutos
en todas las orientaciones
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Impacto méaximo

En funcionamiento Impacto en semionda sinusoidal en todas las
orientaciones de funcionamiento de 31 G
+/-5% con una duracién de pulso de 2,6 ms

+/-10%

Almacenamiento Impacto en semionda sinusoidal en los seis
laterales de 71 G +/-5% con una duracién

de pulso de 2 ms +/~10%

Impacto en onda cuadrada en los scis laterales
de 27 G con un cambio de velocidad de
596,9 cm/s o superior

Altitud
En funcionamiento De-16a3 048 m
NOTA: Para altitudes superiores a los 900 m,
la temperatura méaxima de funcionamiento
se reduce 0,55 °C cada 168 m.
Almacenamiento De -16a 10 600 m
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar
ve Uyarilar

Q NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimci
olacak énemli bilgiler verir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, fiziksel
yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2008 Dell Inc. Tiim haklar: sakhdir.
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Corporation sirketinin ABD ve diger tilkelerdeki tescilli ticari markalaridir; Microsoft, Hyper-V,
Windows, ve Windows Server Microsoft Corporation'in ABD'deki ve/veya diger tlilkelerdeki ticari
markalar1 veya tescilli markalaridir. Red Hat ve Enterprise Linux, Red Hat, Inc. sirketinin ABD ve
diger tilkelerdeki tescilli ticari markalaridir; SUSE, Novell, Inc. sirketinin ABD ve diger tilkelerdeki
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Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen islemleri uygulamadan &nce sistemle birlikte gelen
givenlik yonergelerini okuyun.

Q NOT: istege bagl raf yapilandirmasi kullaniyorsaniz, sistemle birlikte
verilen glvenlik talimatlarini ve raf montaj talimatlarini izleyerek raylari
toplayin ve sistemi rafa monte edin.

Tower Sisteminin Dengelenmesi

A UYARI: Tower sistemin alt panelinde, sistemin dengeye alinmasina
yardimci olmak igin disariya dogru agilabilen dort adet ayak
mevcuttur. Bu ayaklarin acilmamasi sistemin devrilme riski ile karsi
karsiya kalmasina, fiziksel yaralanmalara veya sistemin zarar
gormesine yol acar.

AN
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istege Bagl — Klavye, Fare ve Monitoriin Baglanmasi

g
N

) S

=7

Klavye, fare ve monitorii baglayn (istege bagl).

Sisteminizin arkasindaki konnektorlerde her konnektore hangi kablonun
takilacagini gosteren simgeler bulunur. Monitoriin kablo konnektériinde
bulunan vidalar1 (varsa) mutlaka sikin.

Gii¢ Kablolarinin Baglanmasi

\u

Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisint yapin ve bir monitor
kullaniliyorsa monitdriin gii¢ kablosunun monitére baglantisini gergeklestirin.
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Gii¢ Kablosunun Sabitlenmesi

\u

Sistemin gii¢ kablosunu resimde gosterildigi gibi ilmek yapin ve kabloyu
sistemle birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin.

Gig kablolarinin diger ucunu toprakli bir elektrik prizine ya da kesintisiz gii¢
kaynagi1 (UPS) veya gii¢c dagitim birimi (PDU) gibi ayr1 bir gii¢ kaynagina takin.

Sistemi A¢gma

O

FU

N

Kasanin iizerindeki gii¢ diigmesine basin. Gii¢ gostergeleri yanacaktir.
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isletim Sistemi Kurulumunun
Tamamlanmasi

Onceden yiiklenmis isletim sistemi ile satin aldiysaniz, sistemle birlikte
saglanan isletim sistemi belgelerine bakin. Isletim sistemini ilk defa kurmak
i¢in, iletim sisteminize ait kurulum ve yapilandirma belgelerine bakin. Sistemle
birlikte satin almadiginiz diger donanim ya da yazilimi yiiklemeden once isletim
sisteminin yiiklii oldugundan emin olun.

106

Citrix® XenServer " 5.0, diizeltme 1 veya lizeri
Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V'"

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard ve Enterprise (32-bit x86)
Gold stiriimleri

Microsoft Windows Server 2008 Web, Standard, Enterprise ve Datacenter
(x64) Gold stiriimleri

Microsoft Window Small Business Server 2008, Standard ve Premium (x64)
stirtimleri.

Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard ve Enterprise (32-bit x86)
stirtimleri, SP2'li

Microsoft Windows Server 2003 Standard ve Enterprise (x64) stiriimleri,
SP2'li

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard ve Enterprise (32-bit x86)
siriimleri, SP2'li

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard, Enterprise ve Datacenter
(x64) stiriimleri, SP2'li

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard ve Premium
stirtimleri, SP2'li

Red Hat® Enterprise Linux® ES ve AS 4.7 (x86)
Red Hat Enterprise Linux ES ve AS 4.7 (x86_64)
Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_32)
Red Hat Enterprise Linux 5.2 Server (x86_64)
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* SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2 (x86_64)

«  VMware® ESX Siiriim 4.0 ve 3.5, Giincellestirme 4 (kullanilabilir
oldugunda)

*  VMware ESXi Siirtim 4.0 ve 3.5, Giincellestirme 4 (kullanilabilir oldugunda)

Q NOT: Desteklenen igletim sistemlerine iligkin en son bilgiler igin, bkz.
www.dell.com.

Ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte verilen giivenlik ve tescil bilgilerine
bakin. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmis veya ayn bir belge
olarak eklenmis olabilir.

* Raf ¢oziimiiniiz ile birlikte gelen raf belgeleriniz sisteminizi bir rafa nasil
takacaginizi agiklar.

*  Donanmm Kullanici El Kitabi sistem 6zellikleri tizerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin yiiklenmesi ve degistirilmesi
islemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢evrimigi olarak
support.dell.com adresinde bulunmaktadir.

* Sisteminiz ile birlikte gelen, isletim sistemi, sistem yonetimi yazilimi, sistem
giincellemeleri ve sisteminiz ile birlikte satin aldiginiz sistem bilesenleri
dahil sisteminizi yapilandirma ve yénetme belgelerini ve araglarini saglayan
herhangi bir ortam.

Q NOT: Her zaman support.dell.com adresindeki gtincellemeleri
kontrol edin ve genellikle diger belgelerdeki bilgileri gegersiz
kildigindan énce guncellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir prosediirii anlamazsaniz veya sistem beklediginiz gibi
¢alismazsa, bkz. Donanim Kullamici El Kitabi. Dell™ kapsamli donamm egitimi
ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi i¢in bkz. www.dell.com/training. Bu
hizmet tiim boélgelerde sunulmamaktadir.
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Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi

Bir ya da iki adet dort veya ¢ift ¢cekirdekli
Intel® Xeon islemci

Genigletme Veriyolu

Veriyolu tiirii

PCI Express Generation 2

Genisletme yuvalar::

iki tam yiikseklikte, tam uzunlukta x8 link
(yuva 2 ve 3)

Ug tam yiikseklikte, yar1 uzunlukta x4 link
(yuvalar 1, 4 ve 5)

NOT: Tum yuvalarin 25W giice kadar
destegi vardir, ancak takildiklari yuvalara
bakilmaksizin ayni anda maksimum

iki 25W kart ve ¢ 15W kart takilabilir.

Bellek

Mimari

800, 1066 veya 1333 MHz DDR3 kayith veya
ara bellege alinmamis Hata Diizeltme Kodu
(ECC) DIMM'ler. Gelismis ECC Destegi veya
En Iyi Duruma Getirilmis Bellek calismasi.

Bellek modiilii soketleri

Oniki 240-pin

Bellek modiilii kapasiteleri

1 GB ve 2 GB UDIMM'ler; ve 2 GB, 4 GB
veya 8 GB RDIMM'ler
(single, dual veya quad-rank, kapasiteye baglr)

Minimum RAM Tek islemcili 1 GB (islemci bagina 1 DIMM)
Maksimum RAM 96 GB (quad-rank 8 GB RDIMM'li) veya
24 GB (2 GB UDIMM'li)
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Siriciiler

Sabit siiriiciiler

En fazla sekiz 2.5-in¢ dahili, ¢alisirken
takilabilir SAS veya SATA sabit disk, tastyict
kart destekli

veya

En fazla sekiz 3.5-in¢ dabhili, ¢alisirken
takilabilir SAS veya SATA sabit disk, tasiyici
kart destekli

Disket siiriicii

Istege bagh harici USB 1,44 MB siiriicii

Optik siirticii

Bir veya iki istege bagli dahili SATA DVD
veya DVD+RW siiriicii
Istege bagl harici USB DVD

NOT: DVD cihazlari sadece veriye
dayalidir

NOT: Yar yiikseklikte bir teyp striictsi takiliysa, bir dahili optik stiriici
takabilirsiniz. Tam ylkseklikte bir teyp suriictst takiliysa, optik stricl

takilamaz.

Teyp stiriictisii

Bir adet istege bagli yar yiikseklikte (bir optik
stiriicli bolmesinde kullanilmak tizere) SAS,
SATA veya istege bagli SCSI denetleyici kartlt
SCSI

Bir adet istege bagli tam yiikseklikte (her iki
optik stirtici bélmesinde kullanilmak tizere)
SAS veya istege bagli SCSI denetleyici kartl
SCSIL.

Flash siirticii

Istege bagh dahili USB
Istege bagl dahili Secure Digital (SD) bellek kartt
Istege bagl harici SD bellek kartt
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Konektorler

Arka
NIC Tumlesik 10/100/1000 Mbps Ethernet i¢in iki
adet RJ-45
Seri 9-pin, DTE, 16550 uyumlu
USB Alt1 adet 4 pinli, USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA
Istege bagh harici VFlash karti Bir istege bagli flash bellek karti yuvast +
iDRACG6 Enterprise
On
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dahili
USB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dahili secure digital (SD) modulii Dahili SD modiile sahip bir adet istege bagl
flash bellek kart1 yuvasi
Video
Video tiirii Tiimlesik Matrox G200
Video bellegi 8 MB paylasimlt
Power (Giig)
AC Gii¢c Kaynagi (her bir giic kaynagi i¢in)
Watt Degeri 870 Watt (Yiiksek Cikis)
570 Watt (Energy Smart)
Gerilim 90-264 VAC, otomatik kademeli, 47-63 Hz
Is1 dagitim1 2968,6 BTU/saat maksimum (Yiiksek Cikis)

1944,9 BTU/saat maksimum (Energy Smart)

Maksimum bosalma akimi Normal hat kosullar1 altinda ve sistemin ortam
calisma araliginin tizerinde, ani akim 10 ms
veya daha kisa bir siire i¢in gii¢ kaynagi bagina
55 A'ya ulasabilir.
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Power (Gii¢) (devami)

Piller
Sistem pili CR 2032 3,0 V lityum saat pili
RAID pil (istege bagli) 3,7 V lityum iyon pil paketi

Fiziksel Ozellikler

Raf
Yiikseklik 21,77 cm (8,57 ing)
Genislik 48,25 cm (19,00 ing)
(sol ve sag raf mandallar1 dahil)
Derinlik 62,10 cm (24,45 ing) (gili¢ kaynagi ¢ergevesi

dahil)

Agirlik (maksimum yapilandirma)

35 kg (77 Ib)

Agirlik (bos durumda)

20,2 kg (44,53 Ib)

Tower

Yiikseklik (ayaklar dahil)

44,10 cm (17,40 ing)

Genislik (ayaklar dahil)

27,40 cm (10,80 ing)

Derinlik

62,10 cm (24,45 ing) (gili¢ kaynagi gergevesi
dahil)

Agirlik (maksimum yapilandirma)

35 kg (77 Ib)

Agirlik (bos durumda)

20,55 kg (45,30 Ib)
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Cevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalarina iligkin gevresel élgtimlerle ilgili ek bilgi
icin, bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature (Sicaklik)

Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50° - 95°F)
NOT: 2950 fitin tizerindeki yikseklikler igin,
maksimum ¢alisma sicakhgdi 1°F/550 ft.
duger.

Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli
—40° - 65°C (—40° - 149°F)

Bagil Nem

Calisma Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogusmasiz)

Depolama Saatte maksimum %10'luk nem degisimli

%S5 - %95 (yogusmasiz)

Maksimum titresim

Calisma Islemsel oryantasyonlarda 5 dakika icin
5-350 Hz'ten 0,26 Gms'e
Depolama Tiim iglemsel oryantasyonlarda 10 dakika i¢in

10-250 Hz'ten 1,54 Gms'e

Maksimum sarsinti

Calisma Yarim siniis sok tiim islemsel oryantasyonlarda
31 G +/- %5, 2,6 ms +/- %10 darbe siireli

Depolama Yarim siniis sok tiim alt1 kenarda 71 G +/-
%S5, 2 ms +/- %10 darbe siireli
Kare dalga sok tiim alt1 kenarda 27 G, 235 in/s
veya daha biiyiik hiz degisiklikli

Yiikseklik

Caligma —16 - 3.048 m (-50 - 10.000 ft)
NOT: 2950 fitten fazla yikseklikler igin,
maksimum cgalisma sicakligi 1°F/550 ft.
duger.

Depolama —16 - 10.600 m (-50 - 35.000 ft)
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